
Effiziente Lösungen für die 
Elektronik- und Solarindustrie

Mit intelligenter Sensorik mehr erreichen
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Für Höchstleistungen in der Produktion

SICK spielt als innovativer Entwickler und Hersteller intelligenter 
Sensorik eine führende Rolle in der Optimierung industrieller Pro-
zesse – und das weltweit.
Von der einfachen Lichtschranke bis hin zum hochentwickelten 
3D-Visionsystem – unsere Lösungen ermöglichen eine sichere, 
schnelle und kosteneffiziente Produktion und Logistik.
Unser Ziel ist es, mit intelligenten Sensoren die Qualität zu optimie-
ren, Unfallrisiken zu minimieren und damit den Kundenanforderun-
gen gerecht zu werden.
Reduktion von Stillstandszeiten, schnelle Umrüstzeiten und damit 
Steigerung der Produktionsleistung: Dies zu erreichen, steht bei der 
Entwicklung unserer Sensoriklösungen immer im Vordergrund. 

SICK steht für Automation und schöpft aus jahrzehntelanger, praxis-
naher Erfahrung und Expertise in nahezu allen Branchen – das 
alles ist Sensor Intelligence.

Wegweisende Lösungen
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unternehmen

Mit Produkten und Dienstleistungen helfen rund 5.000 
Mitarbeiter den Anwendern von SICK-Sensortechnologie, 
ihre Produktivität zu erhöhen und ihre Kosten zu senken. 
Seinen Stammsitz hat das 1946 gegründete Unternehmen in 
Waldkirch, Deutschland, und es ist mit über 50 Tochtergesell-
schaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen 
global aktiv. 

Die Menschen arbeiten gern bei SICK. Das zeigt sich in regel-
mäßigen Auszeichnungen als „Arbeitgeber des Jahres“. Diese 
gelebte Arbeitsplatzkultur hat eine starke Anziehungskraft auf 
qualifizierte Fachkräfte. Sie finden ein Unternehmen vor, in dem 
sich Karriere und Lebensqualität das Gleichgewicht halten.

Unternehmen mit Erfolgskultur

Sensor intelligence ist ein Versprechen
Mit Einsatz und Erfahrung entstehen bei SiCk Sensorlösungen für die industrielle 
automatisierung. Von der Entwicklung bis zur Serviceleistung: tag für tag setzen alle 
Mitarbeiter ihr können dafür ein, dass Sensoren und applikationslösungen von SiCk 
ihre vielseitige Funktion optimal erfüllen. 
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unternehmen 

Sensorik von SICK vereinfacht Abläufe, optimiert Prozesse 
und ermöglicht nachhaltiges Produzieren. Dafür forscht und 
entwickelt SICK an dreizehn Standorten weltweit. Im Dialog mit 
Kunden und in Zusammenarbeit mit Hochschulen entstehen 
innovative Sensorprodukte und Lösungen. Sie sind die Basis 
für das zuverlässige Steuern von Prozessen, den Schutz von 
Menschen und eine umweltfreundliche Produktion.

SICK baut auf eine gewachsene Unternehmenskultur, setzt 
auf finanzielle Unabhängigkeit und technologische Offenheit. 
Innovation machte SICK zu einem der Technologie- und Markt-
führer. Denn erst durch gezieltes Erneuern und Verbessern sind 
universell einsetzbare Sensoren auf lange Sicht erfolgreich. 

Innovation schafft Vorteile im Wettbewerb Leitbild mit weitreichender Wirkung
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Branchen

Sensor intelligence für alle anforderungen
SiCk ist in vielen Branchen vertreten und kennt deshalb die Prozesse unterschied-
lichster industriezweige. Zentrale anforderungen wie Genauigkeit, Geschwindigkeit 
und Verfügbarkeit gelten überall, müssen aber je nach Branche unterschiedlich 
umgesetzt werden. 

Hunderttausende von Installationen und realisierten Applika-
tionen beweisen: SICK kennt die Branchen und ihre Prozesse. 
Das bleibt auch in Zukunft so – in den Applikationszentren in 
Europa, Asien und Nordamerika werden Sensoren und System-

lösungen kundenspezifisch aufgebaut, getestet und optimiert. 
Das macht das Unternehmen zum zuverlässigen Lieferanten 
und Entwicklungspartner.

Für Applikationen in aller Welt



PS_header1_small_bluePS_header2_small_blue

E L E k t r o n i k -  u n d  S o L a r i n d u S t r i E  |  S i C k 78008967/2011-08
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Jede Branche hat spezielle Abläufe. Und doch sind die Aufga-
ben der Sensoren im Prinzip identisch: messen, detektieren,
kontrollieren und überwachen, absichern, verbinden und
integrieren, identifizieren, positionieren. Das versetzt die SICK-
Experten in die Lage, erfolgreiche Lösungen branchenübergrei-
fend auf andere Applikationen in der industriellen Automatisie-
rung zu übertragen.

www.sick.com/branchen

Branchen

Wenn die Ansprüche an Qualität wie an Produktivität gleicher-
maßen steigen, profitieren Industrien von den ausgeprägten 
Branchenkenntnissen von SICK. Neben der Automobil- und 
Pharmaindustrie gilt das auch für die Bereiche Elektronik und 
Solar. SICK bietet produktive Lösungen für den Unfallschutz an 
fahrerlosen Transportfahrzeugen und erhöht die Umschlagge-
schwindigkeit und Rückverfolgbarkeit in Lägern und Verteilzen-
tren. Für Umweltschutz und Prozessoptimierung in der Zement-
produktion, der Müllverbrennung oder in Kraftwerken bietet 
SICK Systemlösungen für die Gasanalyse und Durchflussmes-
sung. Erdgasverteilnetze nutzen die hochgenauen Gaszähler 
von SICK.

Für Branchen mit besonderer Dynamik Für bessere Ergebnisse in allen Branchen
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Die Sicherheit von Menschen und die Produktivität von Ma-
schinen und Anlagen hängen entscheidend davon ab, dass in 
jeder Phase eines Produkt-Lebenszyklus genau die richtigen 
Dienstleistungen abgerufen werden können. Nämlich Services, 

welche die Funktion und die Zuverlässigkeit eines Sensors, einer 
Anlage oder einer Sicherheitseinrichtung ermöglichen und 
aufrechterhalten. Umfassendes Branchen-Know-how und über 
sechzig Jahre SICK-Praxiserfahrung machen das möglich! 

Von durchdachten Dienstleistungen profitieren 

Für Sicherheit und Produktivität:  
SiCk Lifetime Services   

Von der anlagenplanung bis zur Modernisierung bieten SiCk Lifetime 
Services weltweit qualitativ einheitliche dienstleistungen. Sie erhöhen 
die Sicherheit von Menschen, steigern die Produktivität von Maschinen 
und schaffen die Grundlage für nachhaltiges Wirtschaften. 

SiCk Lifetime Services
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Beratung & 
Design 

 • Anlagenbegehung
 • Risikobeurteilung
 • Sicherheitskonzept
 • Machbarkeitsstudien
 • Software- und  

Hardware-Design

Produkt- &  
System-Support 

 • Inbetriebnahmen
 • Ersatzteile und Reparaturen
 • Remote-Support 
 • Hotline

Überprüfung &  
Optimierung  

 • Barcode-Prüfungen
 • Anwendungs-Support
 • Inspektionen 
 • Wartung 
 • Unfalluntersuchung 
 • Nachlaufmessung
 • LärmmessungModernisierung &  

Nachrüstung

 • Umrüstung von Maschinen
 • Sensoren-Upgrade
 • Sensoren-Austausch 
 • Technologie-Nachrüstung

Training &  
Weiterbildung

 • Anwenderschulungen
 • Seminare
 • WebTrainings

SiCk Lifetime Services

www.sick.com/service
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Die folgenden Seiten enthalten Applikationsbei-
spiele, in denen SICK-Produkte in verschiedenen 
Abschnitten der Produktion eingesetzt werden – 
von der Halbleiterherstellung bis Endmontage 
elektronischer Geräte.

Fokus 1                                                   14

Halbleiterindustrie
Wafer-FAB-Automatisierung

Fokus 2                                                   16

Automatisierung in den Prozess-
maschinen

Fokus 3                                                   18

Halbleiterchip (Back-end of Line)

Fokus 4                                                   20

Prüfen und Sortieren von Halbleiter-
Bauteilen

Fokus 5                                                   22

Handling und Bedruckung von Leiter-
platten

Fokus 6                                                   24

Leiterplatinenbestückung – Pick and 
Place

Fokus 7                                                   26

Gerätemontage

Fokus 8                                                   28

Endkontrolle und Verpackung
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Sensor-Highlights von SiCk

Herausforderungen in der 
Elektronikindustrie

intelligente objekterkennung
SICK-Sensoren kontrollieren und 
steuern die Produktion elektroni-
scher Komponenten und Geräte. 
Beengte Platzverhältnisse, feuchte 
und chemische Umgebungen – SICK- 
Sensoren erfüllen die Anforderungen 
an ein industriegerechtes und robus-
tes Design.

Flexible Produktion
Die kurzen Produktionszyklen elekt-
ronischer Geräte erfordern flexible 
Produktionslinien. Dank der IO-Link-
Technologie von SICK lassen sich die 
Einstellungen an den Sensoren ohne 
manuelle Eingriffe ändern.

track and trace
Eine zuverlässige Objektidentifikation 
ist Voraussetzung für einen flüssigen 
Produktionsablauf. SICK bietet ein 
breites Portfolio an mobilen und fest 
installierten Lesegeräten für Bar-
codes, 2D-Codes und RFID-Technolo-
gie.

Die Elektronikindustrie – treibende Kraft des industriellen Fort-
schritts – bekommt den Druck des Marktes am deutlichsten zu 
spüren. Innovationen gilt es voranzutreiben – schnell, zuverlässig 
und wirtschaftlich bei geringsten Fehlerquoten. Hightech-Maschi-
nen und -Produktionsstätten müssen deshalb mit den modernsten 
Sensoren ausgestattet werden, um die Anforderungen des Marktes 
hinsichtlich Qualität und Wirtschaftlichkeit erfüllen zu können.
Mit seiner Sensortechnologie hat sich SICK in allen Bereichen der 
Elektronikindustrie bewiesen – von der Chip-Produktion über kom-
plexe Montage- und Verpackungsprozesse von Computern, Mobilte-
lefonen und Fernsehgeräten.
In diesem Branchenguide präsentieren wir Ihnen praktische Bei-
spiele aus der Welt der SICK-Sensoren. Die beste Lösung perfekt 
auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten: Profitieren Sie 
von der langjährigen Branchen- und Lösungskompetenz von SICK. 

Fragen Sie die Spezialisten von SICK!
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Sicherheit
Die zunehmende Größe von Wafern 
und deren Transportboxen erhöhen 
das Sicherheitsrisiko. Sicherheitslö-
sungen von SICK gewährleisten die 
Sicherheit des Bedienpersonals, opti-
mieren die Produktion, reduzieren 
die Maschinengrundfläche und mini-
mieren Stillstandszeiten.

Qualitätskontrolle
Elektronische Komponenten werden 
zunehmend in unterschiedlichsten 
Anwendungen eingesetzt. Gleichzei-
tig wird äußerste Zuverlässigkeit vor-
ausgesetzt. Dies stellt höchste Anfor-
derungen an die Qualitätskontrolle. 
Distanzsensoren und Vision-Senso-
ren und -Systeme von SICK unter-
stützen nahezu jede Art von Kontrol-
le.

Monitoring
Geräte und Anlagen werden weltweit 
eingesetzt. Ferndiagnose und Prä-
ventiv-Wartung sind entscheidende 
Faktoren bei der Überwachung von 
Wartungskosten. 
Dank der intelligenten Sensorlösun-
gen von SICK lassen sich Überwa-
chungsparameter bei Bedarf anpas-
sen.
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◂ ◂ 

Fokus 1:
Halbleiterindustrie
Wafer-FaB-automatisierung

kollisionsvermeidung mittels Sicherheits-
Laserscanner 
Die Nutzfläche in Reinräumen stellt einen 
erheblichen Kostenfaktor dar. Mit flexibel 
ausgerichteten Kollisionszonen an AGVs – 
auch bei sich ändernden Geschwindigkeiten 
– lässt sich die Arbeitsfläche optimal ausnut-
zen. Der Sicherheits-Laserscanner S3000 
von SICK passt seine Kollisions- und Schutz- 

zonen dynamisch an. Die Steuerungsdaten 
(Richtung und Geschwindigkeit) liefern zwei 
Inkremental-Encoder DFS60, welche an dem 
AGV montiert sind. Gleichzeitig schützt der 
S3000 auch Werker vor Kollisionen mit dem 
AGV.

kontrolle bei Hängetransportanlagen
Kollisionen werden durch Miniatur-Laserscan-
ner vermieden, die nicht auf eine direkte An-
bindung an ein externes Computersystem an-
gewiesen sind. Stattdessen werden vorpro- 
grammierte Felder entlang der vorgegebenen 
Strecke aktiviert. Die Effizienz der Automati-
sierung wird dadurch erhöht, da mehr Fahr-
zeuge auf gleichem Raum arbeiten können.
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Positionierung des FouP--Wafer-transport-
systems
Eine absolut exakte Positionsbestimmung 
des Wafer-Transportsystems während des 
gesamten Produktionsprozesses ist unab-
dingbar. 
Der optische Linearmesssensor OLM mit ei-
ner einer Auflösung von 0,5 mm über eine 
Gesamtlänge von bis zu 10 km ist die geeig-
nete Lösung. Die besondere Robustheit des 
Sensors und damit lange MTBF wird durch 
vier redundante Sende-LEDs erreicht.

Vollautomatische Load-Port-Beschickung
Das Risiko von Materialbruch der teuren 
Halbleiterwafer muss möglichst gering gehal-
ten werden. Hierfür wird Sensorik eingesetzt, 
z.B. zur Überwachung, ob ein FOUP (Wafer-
box) beim Absenken nicht zu sehr schwankt. 
Die Reflexions-Lichtschranke WL100L er-
kennt diese unerwünschten Bewegungen. Als 
Lasersensor der Klasse 1 ist sie für den Ope-
rator gefahrlos. Der Seilzug-Encoder Ecoline 
– ein Leichtgewicht mit nur 180 Gramm und 
besonders energiesparend (3 W) – liefert da-
bei die exakte Position der Waferbox.
FouP-identifikation
Informationen über die Wafer-FOUPs und den 
Standort der Wafer sind Voraussetzung für 
eine effektive Prozesskontrolle. Ob RFID, 1D- 
oder 2D-Codeleser – mit IDpro von SICK las-
sen sich die passenden Lösungen dank glei-
cher Anschlusstechnik und Bedienober-
flächen problemlos integrieren.

▸ 

▸ 

◂ 

Manuelle Load-Port-Beladung
Lichtvorhänge ermöglichen es dem Bedien-
personal, sicher in gefährlichen Zonen zu 
operieren. Maximale Detektionssicherheit bei 
minimaler Einschränkung – das zeichnet eine 
perfekte Gerfahrstellenabsicherung aus.  
Sicherheits-Lichtvorhänge von SICK wie der 
miniTwin bewähren sich tagtäglich in Produk-
tionsprozessen – weltweit.

 
Load Ports sind sehr kompakt und die ver-
schiedenen Lineareinheiten bewegen sich 
sehr schnell. Bei der Auswahl der Positions-
sensoren spielen Formfaktor und Schaltge-
schwindigkeit deshalb eine wichtige Rolle. 
Der induktive Näherungssensor IQ05 ist ein 
Präzisionssensor mit einer sehr geringen 
Baugröße (3,5 mm Höhe). Sein Schaltab-

stand von nur 1 mm liefert die erforderlichen 
Daten für die Ermittlung der exakten Start- 
und Endposition.

Produkt siehe Seite 75

Produkte siehe Seite 78-81
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◂ ◂ ◂ 

Fokus 2:
automatisierung in den Prozessmaschinen

Zuverlässige detektion in aggressiver Pro-
zessumgebung
Die Einweg-Lichtschranke WS/WE4-3 mit 
Teflon®-Gehäuse ist nach Schutzart IP 69K 
klassifiziert und somit für den Einsatz in che-
mischer Umgebung geeignet. Sensorlösun-
gen von SICK haben sich durch ihre lange 
MTBF auch unter besonders anspruchsvollen 
Einsatzbedingungen bewährt.

Teflon® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont™.

Positionsüberwachung von Wafercarriern
Die Position des Wafercarriers wird zuverläs-
sig durch Absolut-Encoder ermittelt: mit dem 
AFS60 Singleturn auf der vertikalen und dem 
A3M60 Multiturn auf der horizontalen Achse. 
Dank Feldbus und Industrial-Ethernet-
Schnittstelle lassen sie sich einfach und kos-
tengünstig in die Maschinensteuerung integ-
rieren. 

Füllstandmessung korrosiver Chemikalien
Die Füllstandmessung korrosiver Chemikali-
en stellt besondere Herausforderungen an 
Sensoren, Ausfälle gilt es zu vermeiden. Der 
PTFE-ummantelte Ultraschallsensor UP56-2 
ist robust und langlebig. Er verfügt sowohl 
über analoge als auch digitale Ausgänge 
nach Industriestandard und ermöglicht damit 
eine einfache Einbindung.

Produkt siehe Seite 71Produkt siehe Seite 54
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▸ 

▸ 

▸ 

◂ 

detektion von Lecks in Chemikalienbehäl-
tern
Die in den Nassprozessen eingesetzten, teil-
weise gefährlichen Chemikalien befinden 
sich in den Prozesstanks der Maschinen und 
in den darunter befindlichen Sicherheitsauf-
fangwannen. Auftretende Lecks und in die 
Sicherheitswannen fließende Chemikalien 
müssen erkannt und umgehend vom Service-

personal beseitigt werden. Der Lichtleiter-
Sensor WLL180T in Kombination mit dem 
PTFE-ummantelten Lichtleiter LL3-DW02 zur 
Leckage-Erkennung meldet zuverlässig Lecks 
an die Steuerung Flexi Soft. Über diese Si-
cherheits-Steuerung lassen sich die entspre-
chenden Rückmeldungen programmieren.

Schnelle und exakte Waferdetektion
Die exakte Positionierung des Wafers auf 
dem Roboterarm kann durch die Überwa-
chung der Ausgänge mehrerer Sensoren opti-
miert werden. Hierzu sind Sensoren mit 
höchster Schaltfrequenz, geringem Jitter und 
präzisen Lichtflecken erforderlich. Der Licht-
leiter-Sensor WLL180T mit nur 16 µs Reakti-
onszeit in Kombination mit den Lichtleitern 
LL3-TH mit kleinen Optiken arbeitet hoch- 
präzise, kostengünstig und ist perfekt auf die 
Anforderungen der Maschine zugeschnitten.

Positionsermittlung des Wafer-roboters mit 
Hilfe von Motor-Feedback-Systemen
Das kontaktlose Hohlwellen-Motor-Feedback-
System SEK mit holistischer Abtastung emp-
fiehlt sich aufgrund seiner Einfachheit und 
Robustheit und birgt mechanisch kaum Feh-
lerpotenzial. Geringstes Gewicht, minimale 
Massenträgheit, kleine Bauhöhe (< 10 mm) 
erlauben eine einfache Integration bei unter-
schiedlichen Schaftdurchmessern.

notch-Erkennung
Bei der Bearbeitung von Wafern muss auf die 
genaue Ausrichtung des Substrates geachtet 
werden. Der Lichtleiter-Sensor WLL190T-2 
verwendet dabei Lichtleiter LL3-TS, um die 
Notch-Position zu melden und die Zentrie-
rung des Wafers zu initiieren.

Waferkantendetektion mittels Lasertaster
Zwei Laser-Lichttaster WT12L prüfen die Wa-
fer auf deren korrekte Lage.

Produkte siehe Seite 59-61

Produkte siehe Seite 60-61

Produkte siehe Seite 59-61

4 5

6

7

8

3



PS_header1
3 lines max.

E L E k t r o n i k -  u n d  S o L a r i n d u S t r i E  |  S i C k1 8 8008967/2011-08
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

◂ 

Fokus 3:
Halbleiterchip (Back-end of Line)

Lösungen zur Überwachung und Positionie-
rung in der Bondingmaschine
Der Vision-Sensor Inspector ist die ideale Er-
gänzung zu den komplexen Vision-Systemen 
in Bondingmaschinen. Wird der Klebstoff 
nicht exakt auf die Leadframes positioniert, 
werden die Halbleiterchips unbrauchbar. Feh-
lerhafte Klebestellen müssen erkannt wer-
den, bevor der Chip platziert wird. Mit dem

Inspector erhöht sich die Verfügbarkeit der 
Bondingmaschine. Er kann bis zu 32 unter-
schiedliche Referenzbilder mit bis zu 16 
Schaltausgängen definieren. Mit seiner ein-
zigartigen Dome-Beleuchtung ist der Inspec-
tor ideal für den Einsatz bei reflektierenden 
Oberflächen. 

Chips werden in Hochgeschwindigkeit plat-
ziert, was höchste Präzision voraussetzt. Der 
berührungslose Linear-Encoder TTK70 mel-
det mit einer Genauigkeit im µm-Bereich gro-
ße Relativbewegungen. Dank HIPERFACE®-
Schnittstelle erfolgt die Kommunikation mit 
der Steuerung sehr schnell.

Produkte siehe Seite 69, 70, 86
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▸ 

▸ 

▸ 

◂ 

Lösungen zur automatisierung des draht-
bonders
Im Bereich um den Bondkopf herrschen hohe 
Temperaturen, die Verwendung von Lichtlei-
ter-Systemen ist hier am effektivsten. Der 
WLL180T mit nur 16 µs Reaktionszeit in 
Kombination mit den Lichtleitern LL3-TH lie-
fert der Steuerungseinheit eine präzises Sig-
nal zur Kantenerkennung. Die Greifer bewe- 

gen die dünnen Substrateträger mit sehr ho-
her Geschwindigkeit, höchste Präzision ist 
dabei erforderlich. Die zwei Leseköpfe der 
Linear-Encoder TTK70 arbeiten mit einer Ge-
nauigkeit im µm–Bereich bei einer Geschwin-
digkeit bis zu 10 m/s und helfen somit, den 
Maschinendurchsatz zu steigern. 

Sicherheit erhöht die Produktivität
Die Bondingmaschinen arbeiten mit einer 
hohen Geschwindigkeit, haben jedoch oft 
Stillstände, wenn Maschinenbediener Zu-
gang haben müssen. Der Sicherheits-Licht-
vorhang miniTwin senkt die Bearbeitungszeit 
und bietet doch höchstmögliche Sicherheit 
für den Bediener. Der Sicherheits-Lichtvor-
hang miniTwin weist keine Blindzonen auf, 
somit lässt sich einfach eine L-förmige Absi-
cherung installieren, welche dem Bediener 
einen schnellen Zugang zum Be- und Entla-
debereich ermöglicht.

identifikation von Waferrahmen
Der kamerabasierte Codeleser LECTOR®620 
identifiziert den Wafer mittels der auf dem 
Waferrahmen aufgebrachten 1D- oder 2D-
Codes. Beide Codearten kann er aufgrund 
seines sehr kompakten Gehäusedesigns om-
nidirektional lesen. Die integrierte Laserziel-
hilfe macht den LECTOR®620 besonders be-
dienerfreundlich.

Präzise kantenerkennung
Der Reflexions-Lichttaster WT9L mit Laserop-
tik hat einen Tastweitenbereich von 30 mm 
bis zu 150 mm. Die bewährte Hintergrund-
ausblendung ist auch hier integriert, der 
Lichttaster erkennt somit eine Vielzahl unter-
schiedlichster Waferrahmen.

Der Reflexions-Lichttaster W2S mit diffusem 
Lichtfleck stellt sicher, dass ein Substrat zur 
nächsten freien Position gefördert wird.

Produkt siehe Seite 75

Produkte siehe Seite 78-80

Produkte siehe Seite 59-61, 70, 56
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Fokus 4:
Prüfen und Sortieren von Halbleiter-Bauteilen

ausrichtung und Positionierung
Wenn Halbleiterprodukte zur maschinellen 
Weiterverarbeitung in Trays oder auf Rollen-
bändern angeliefert werden, kann eine feh-
lerhafte Ausrichtung zu erhöhten Kosten füh-
ren. Der Vision-Sensor Inspector IP40 ist als 
Stand-alone-Lösung effektiver und kosten-
günstiger, verglichen mit den traditionellen 
komplexeren 2D-Bildverarbeitungslösungen. 

Zuverlässige detektion mittels Lichtschran-
ken mit präzisem Lichtfleck
Schon kleine Fehler bei der Ausrichtung kön-
nen Schäden verursachen, das Erkennen die-
ser Fehler ist oft teuer und komplex. SICK hat 
dafür die Miniatur-Lichtschranke WT2 entwi-
ckelt. Sie bietet höchste Genauigkeit bei der 
Ausrichtung – und dies ohne die Kosten und 
Risiken einer laserbasierten Lösung.  

Die PinPoint-LED-Technologie verwendet ei-
nen fokussierten, präzisen Lichtfleck, der die 
Genauigkeit eines Lasers mit einer langen 
Lebensdauer kombiniert.

Produkt siehe Seite 56Produkt siehe Seite 69
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Maschinensicherheit leicht gemacht 
„10 Minutes to Green“ – dieses Ziel hat sich 
SICK mit der Sicherheits-Steuerung Flexi Soft 
gesetzt. Auch Sicherheitspersonal ohne Er-
fahrungen mit der Software Flexi Soft Desig-
ner kann dadurch eine funktionsfähiges Si-
cherheitssystem in weniger als 15 Minuten 
installieren. Ist das System auf seine Funktio-
nalität überprüft, gibt der Flexi Soft Designer

automatisch qualifizierbare Diagramme und 
Berichte aus. Das Sicherheitspersonal kann 
sich auf seine Kernkompetenzen konzentrie-
ren, dank der Lösung von SICK sind höchste 
Sicherheitsstandards garantiert. Eine Demo-
Version des Flexi Soft Designers finden Sie 
unter www.sens-control.com.

Hochentwickelte 3d-Bildverarbeitung
Die Endkontrolle vor dem Versand erfordert 
eine anspruchsvolle Prüfung (Burn-in-Test) 
sowohl der Funktionalitäten als auch der me-
chanischen Integrität wie der Qualität, der 
Kontaktpunkte und deren Koplanarität bei 
BGAs. Die 3D-Kamera Ranger kontrolliert bis 
zu 10.000 Komponenten pro Stunde – und 
dies mit der von der Industrie geforderten 
Präzision.
Dank der Erfahrung in den Bereichen Optik, 
Elektronik und Software bietet SICK Lösun-
gen auch für diese anspruchvollen 3D-Bild-
verarbeitungs-Applikationen.

Flexible Positionierung von Zylindern
Beim Pick-&-Place-Prozess werden sehr dün-
ne Komponenten verarbeitet. Hier arbeitet 
der magnetische Zylindersensor MPS mit ei-
ner Auflösung von 0,05 mm und exzellenter 
Wiederholgenauigkeit zuverlässig, kosteneffi-
zient und mit höchster Flexibilität.

anwesenheitsdetektion
Der WLL180T ist die passende Lösung zur 
Detektion von Halbleiterkomponenten.

Produkte siehe Seite 59-61Produkt siehe Seite 74
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Fokus 5:
Handling und Bedruckung von Leiterplatten

◂ ◂ 

Lösungen zur inspektion und Positionierung 
bei Produktwechsel
Siebdruckmaschinen können Leiterplatten 
unterschiedlichster Größe verarbeiten, benö-
tigen hierzu jedoch präzise Positionsdaten 
(± 10 μm). Der lineare Absolut-Encoder 
TTK70 benötigt bei einer Größenänderung 
der Leiterplatte keinen neuen Initialisierungs-
prozess. Zwei Vision-Sensoren Inspector P30 

mit Domlicht erkennen die Ausrichtmarken 
auf den Leiterplatten und kontrollieren deren 
korrekte Ausrichtung im Bezug auf die Druck-
schablone. Ein absolutes Muss bei der flexib-
len und hoch performanten SMD-Bestückung 
von Leiterplatten.

Zuverlässige detektion
Häufig wird eine präzise und zuverlässige De-
tektion durch Objekte im Hintergrund und 
Bewegungen spiegelnder Maschinenteile er-
schwert. Der Ultraschallsensor UC4 bietet 
höchste Auflösung (0,18 mm), auch wenn 
der Bestückkopf der Maschine nur Millimeter 
von der Leiterplatte entfernt ist.

Produkt siehe Seite 55Produkte siehe Seite 69, 70
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3d-inspektion in Hochgeschwindigkeit 
Die Kontrolle der aufgebrachten, spezifizier-
ten Menge Lötpaste auf der Leiterplatte ist 
ein Kompromiss zwischen Durchsatz und 
Auflösung. Die 3D Kamera Ranger bietet eine 
Z-Achsen-Auflösung von 5 µm bei einer Ge-
schwindigkeit von 90 cm²/s. 3D-Inspektions-
lösungen von SICK unterstützen hohe Pro-
duktionsgeschwindigkeiten.

identifikation von Leiterplatten 
Dank IDpro können Auto-ID-Lösungen von 
SICK 1D- und 2D-Codes lesen und über 
Schnittstellen wie Ethernet, seriell oder CAN 
ausgeben. Die eingebaute intelligente Code-
Rekonstruktionstechnologie SMART erkennt 
auch teilweise verdeckte oder beschädigte 
Codes. Zusätzliche Bus-Schnittstellen sind 
über das optionale CDF-Anschlussmodul ver-
fügbar.

Höhenkontrolle mittels distanzmessung
Die Stärke von Multilayer-Leiterplatten kann 
oft variieren. Durch entsprechende Sensorda-
ten lassen sich diese Variationen im Bestü-
ckungsprozess kompensieren. Die Short-Ran-
ge-Distanzsensoren OD Value übertragen 
Daten zur Ermittlung der Stärke und der 
Ebenheit der Leiterplatte. Zugleich warnt ein 
Schaltausgang vor übereinander liegenden 
Leiterplatten. Unterschiedliche Tastweiten-
modelle bieten eine flexible Integration je 
nach Maschinendesign.

Zuverlässige detektion von unregelmäßig 
geformten Leiterplatten
Leiterplatten haben oft Aussparungen, größe-
re Bohrungen oder Rundungen. Diese kön-
nen zu Schwierigkeiten bei der optischen De-
tektion führen. Der modifizierte Lichttaster 
WTV4-3 mit V-Optik nutzt eine Lichtlinie zur 
Lösung dieser Aufgabe und ermöglicht somit 
eine genaue Kantendetektion. Dieser Sensor 
eignet sich für den Einsatz bei schwierigen 
Verhältnissen und hilft die Gesamtbetriebs-
kosten zu senken.

◂ 

Spurweite an verstellbaren Förderanlagen
Der IQ10 liefert präzise die Positionen für 
min. und max. Spurweiten der Leiterplatten.

Produkte siehe Seite 78-80

Produkt siehe Seite 65

Produkt siehe Seite 54

Produkt siehe Seite 62
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◂ 

Fokus 6:
Leiterplatinenbestückung – Pick and Place

◂ 

Hochentwickelte identifikationstechnologie
Sensoren der IDpro-Produktfamilie lesen 1D- 
und 2D-Codes und geben die Ergebnisse 
über industrielle Schnittstellen aus. Die ein-
gebaute intelligente Code-Rekonstruktions-
technologie SMART erkennt auch teilweise 
verdeckte oder beschädigte Codes. Zusätzli-
che Bus-Schnittstellen sind über optionale 
CDF-Anschlussmodule erhältlich.

intelligente Sicherheitslösungen
Sicherheitstüren müssen gewöhnlich ge-
schlossen bleiben, bis ein Prozess oder eine 
Maschine gestoppt wird. Der elektromechani-
sche Sicherheitsschalter i14 Lock verhindert 
den ungesicherten Zugang zur Maschine und 
ist durch die Sicherheits-Steuerung Flexi 
Classic in die Maschinensteuerung integriert. 
Bestückungsmaschinen werden aufgrund der

steigenden Modularität immer komplexer. 
Das Flexi-Classic-System ist dabei für die An-
forderungen der Zukunft bestens gerüstet.

Produkte siehe Seite 78-80
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Mobile identifikation
Bei der Rüstung der Feeder zeigen sich die 
Stärken der Handheldscanner von SICK. Re-
konstruktionsalgorhythmen reduzieren die 
manuelle Eingabe. Mit über 500 Scans/s las-
sen sich Codes schnell identifizieren. Die 
Handheldscanner IDM sind mit Bluetooth 
oder WLAN erhältlich und verfügen über 
PS/2-, USB- oder RS-232-Schnittstellen.

Überwachung der anschlussklemmen
Mit nur einer  Reflexions-Lichtschranke WL27 
Array lässt sich schnell und zuverlässig über-
wachen, ob alle Niederhalter an den Feeder-
zuführungen geschlossen sind. Ihr 50-mm-
Lichtstrahl meldet jede Abweichung der 
korrekten Position, was eine Beschädigung 
des Bestückkopfes verhindert und die Ma-
schinenverfügbarkeit steigert.

kantenerkennung bei unregelmäßig geform-
ten Leiterplatten
Bestückungsmaschinen sind auf exakte Da-
ten angewiesen – unabhängig von Ausspa-
rungen und Bohrungen in der Leiterplatte. 
Eine Lichtschranke mit Hintergrundausblen-
dung erkennt diese Unregelmäßigkeiten der 
Kante nicht. Der Lichttaster WTV4-3 nutzt die 
PinPoint-LED-Technologie und ermöglicht mit 
dem homogenen Lichtfleck eine präzise Kan-
tendetektion.

Überprüfung von komponenten
Der Distanzsensor OD Value hat ein geringes 
Gewicht und kann deshalb direkt auf den Be-
stückkopf montiert werden. Er misst die 
Höhe der Komponenten und des Lötpasten-
auftrags im Voraus und liefert die fehlenden 
Z-Daten an das 2D-Vision-System des Be-
stückkopfes.

Highspeed-inspektion von komponenten
Fehler bei der Verarbeitung führen zu hohen 
Kosten. 3D-Vision-Systeme von SICK über-
prüfen schnell (> 200 mm/s) Komponenten 
wie BGAs. Maschinendurchsatz und Qualität 
werden gesteigert, das Risiko bei der Verar-
beitung deutlich reduziert.

Produkt siehe Seite 54

Produkt siehe Seite 65

Produkt siehe Seite 80
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Fokus 7:
Gerätemontage

Erkennung und identifikation von objekten
Eine innovative Lösung zur Erkennung der 
Vorderkante von Objekten auf Förderbändern 
ist der WLL180T in Kombination mit Lichtlei-
tern LL3-TS. Dieses System liefert die Positi-
onsdaten der detektierten Objekte sicher und 
schnell. Der Inkremental-Encoder DFS60 
übermittelt die Position des Bandes, eine 
Synchronisation beider Sensor-Signale ist 

damit gegeben. Des Weiteren liest der Bar-
codescanner CLV620 mit Hilfe seiner Code-
Rekonstruktionstechnologie SMART620 
selbst beschädigte Barcodes mit höchsten 
Leseraten. Serielle Schnittstellen, CAN und 
Ethernet sind integriert. Zur Lösung individu-
eller Kundenanforderungen eignet sich das 
optionale Erweiterungs-Interface.

intelligente 3d-kameraprüfung
Bei der Endkontrolle – vor der Integration der 
Leiterplatte in das Gehäuse – stellt die 
Smart-Kamera IVC-3D sicher, dass selbst 
kleinste Teile sowohl auf der Leiterplatte als 
auch am Gehäuse korrekt montiert sind, bei-
spielsweise durch Anwesenheitskontrolle von 
Dichtungen oder Messung der Schraubenhö-
he. Fehler werden sofort angezeigt.

Produkte siehe Seite 59-61, 79
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Sicherheit kontra Produktivität
Sicherheit und Produktivität stehen oft im 
Gegensatz. Mit dem miniTwin lässt sich eine 
U-förmige Absicherung installieren. In Verbin-
dung mit der Sicherheits-Steuerung Flexi Soft 
lässt sich die lichtempfindliche Geräteaktivie-
rung (PSDA) umsetzen. Der Prozess startet 
automatisch – hohe Sicherheit ohne Ein-
schränkung der Produktivität.

Sicherheit durch kamerasystem
Handhabungsroboter arbeiten mit höchster 
Geschwindigkeit. Bisher mussten diese Robo-
ter zur Personensicherheit durch hohe 
Schutzeinhausungen abgeschirmt werden. 
Durch das sichere Kamerasystem V300 kön-
nen entsprechend niedrigere Einhausungen 
eingesetzt werden. Nachfüllvorgänge und 
Wartungsarbeiten werden wesentlich verein-

facht. Außerdem reduziert die geringere Ma-
schinengröße die Frachtkosten beim Trans-
port der Maschine.

Produktverfolgung im Fertigungsprozess
Die RFID-Technologie bietet zusätzlich zur 
Individualität des Transponders viele Vorteile 
bei der Rückverfolgung von Produkten. Pro-
duktinformationen und individuelle Befehle 
auf den Transpondern können mittels des 
Interrogators RFH620 auf einer Frequenz von 
13,56 MHz sowohl gelesen als auch ge-
schrieben werden.

Werkerführung (Pick-to-Light)
SICK ist seit vielen Jahren führend bei der 
Entwicklung von Systemen zur Werkerfüh-
rung. Das Automatisierungs-Lichtgitter PLG 
mit integrierter Job-LED führt den Werker 
zum richtigen Entnahmefach. Der Zugriff auf 
ein falsches Fach löst ein optisches und 
akustisches Signal aus.

detektion von Werkstückträgern
Der induktive Näherungssensor IME12 über-
wacht die Werkstückträger entlang der Pro-
duktionslinie. SICK-ASIC-Technologie gewähr-
leistet hohe Genauigkeit des effektiven 
Schaltabstandes. Produktionstoleranzen las-
sen sich damit auf 1 % reduzieren. 

Produkte siehe Seite 74, 75

Produkt siehe Seite 81

Produkte siehe Seite 63, 81

Produkt siehe Seite 77
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Fokus 8:
Endkontrolle und Verpackung

voneinander unabhängige Leseköpfe für zu-
sätzliche Aufgaben wie die Messung der Pla-
narität an die separate Auswerteeinheit an-
geschlossen werden.

Messung der Glasdicke
Zur Dickenmessung an transparenten Ober-
flächen werden normalerweise zwei tasten-
de, hochauflösende Distanzsensoren einge-
setzt. Schwierig hierbei ist die gegenseitige 
Kalibrierung, um exakte Messdaten zu erhal-
ten. Der Short-Range-Distanzsensor OD Pre-
cision benötigt für diese Herausforderung nur 
einen Lesekopf. Es können jedoch bis zu drei 

detektion von Produkten am Greifer
Greifer sind bei der Aufnahme von Objekten 
ständig in Bewegung. Die auf dem Greifer 
angebrachten Sensoren müssen somit klein 
und leicht sein. Der Subminiatur-Lichttaster 
WT2 Slim stellt mit seiner sehr kompakten 
Gehäusegröße von 7,6 x 20,6 x 12.5 mm die 
ideale Lösung dar. 

Produkt siehe Seite 66 Produkt siehe Seite 56
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identifikation von Barcodes
Kunden erwarten einwandfrei funktionieren-
de Produkte und Zubehör. Das Erfassen von 
Informationen über das Produktzubehör wie 
z.B. Akkus ist notwendig, sollte es zu Rück-
rufaktionen oder Haftungsfragen kommen.
Barcodes sind sehr gut zur Identifikation von 
Einzelprodukten geeignet. Der kompakte Bar-
codescanner CLV505 lässt sich einfach via

USB-Schnittstelle in den Prozess der Endkon-
trolle integrieren. 
Der Reflexions-Lichttaster WT12 kontrolliert 
die Anwesenheit der Speicherkarte, bevor die 
Verpackungseinheit in den Karton eingescho-
ben wird.

Vollständigkeitsprüfung in der Verpackungs-
einheit
Werden unterschiedliche Verpackungsarten 
von dem gleichen System verarbeitet, muss 
die Verpackung auf Richtigkeit geprüft wer-
den. 
Bei dem Automatisierungs-Lichtgitter MLG 
sendet jeder Lichtstrahl seinen Status per 
Feldbus an die Steuerung. Diese ermittelt 
daraus die Höhe der Verpackung.
Der Vision-Sensor Inspector erfasst die exak-
te Breite und Länge und überprüft den Inhalt 
auf Richtigkeit. Der Inspector ist auch ohne 
fundiertes Bildverarbeitungs-Know-how ein-
fach zu installieren und einzustellen.

detektion der Verpackung 
Der CM18 erkennt die Anwesenheit der Ver-
packung. Kapazitive Sensoren sind ideal ge-
eignet bei kurzem Schaltabstand, wenn das 
Detektionsobjekt nicht-metallisch ist, sowie 
Ansprechzeit und Positioniergenauigkeit nicht 
entscheidend sind.

Produkt siehe Seite 58

Produkt siehe Seite 69
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Die folgenden Seiten enthalten Applikationsbei-
spiele, in denen SICK-Produkte in verschiedenen 
Abschnitten der Solarzellen-Produktion eingesetzt 
werden – von der Ingot-Herstellung bis zum ferti-
gen Modul.

Fokus 5                                                   42

Solarzellenproduktion
Handling und Sortierung

Fokus 4                                                   40

Solarzellenproduktion
Metallisierung

Fokus 3                                                   38

Solarzellenproduktion
Nass- und Vakuumprozesse

Fokus 2                                                   36

Waferproduktion – Vereinzelung, Reini-
gung und Inspektion

Fokus 1                                                   34

Waferproduktion – Ingot-Herstellung, 
Inspektion und Sägeprozesse

Fokus 6                                                   44

Montage von Solarmodulen

Fokus 7                                                   46

Glas-Handling und Magazinieren

Fokus 8                                                   48

Dünnschicht-Solarmodule
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Fossile Brennstoffe gehören noch zu den meistgenutzten Energie-
quellen, doch ein Umdenken ist bereits jetzt weltweit spürbar. Dies 
erfordert eine höhere Effizienz der Solarmodule, verbesserte Auto-
matisierungsprozesse und reduzierten Ausschuss.  
Ohne intelligente Sensorik zur Detektion und Positionierung können 
die zerbrechlichen Silizium-Wafer bei der automatisierten Produktion 
schnell zerstört werden. Kameras und Software sind speziell für die 
sehr kontrastarmen Solarzellen und -module ausgelegt. Die ständige 
Rückverfolgbarkeit ist ein wichtiger Bestandteil der Qualitätskontrol-
le. SICK ist der führende Anbieter von Lösungen zur Code-Identifika-
tion – und dies über den ganzen Produktionsprozess hinweg. 
Mit Ecoline-Produkten bietet SICK ein Portfolio für Applikationen, die 
eine weniger anspruchsvolle Abtastung bei gleichbleibend höchster 
Qualität erfordern. 

Fragen Sie die Spezialisten von SICK!

Sensor-Highlights von SiCk

Herausforderungen in der 
Solarindustrie

Präzise Produktion
Exakte Positionieraufgaben innerhalb 
des Prozesses sind wichtige Be-
standteile bei der Herstellung von 
Solarzellen. Eine präzise Ausrichtung 
im Siebdruckprozess, bei der Laser-
kantenisolation sowie bei der Quer-
verlötung der Strings tragen in 
hohem Maße zum Endergebnis bei. 
Die Kompetenz von SICK und ein 
großes Portfolio an Distanzsensoren 
bieten für nahezu jede Positionier-
aufgabe eine entsprechende Lösung.

track and trace
Eine zuverlässige Objektidentifikation 
ist Voraussetzung zur Steigerung des 
Ertrages bei der Produktion von 
hocheffizienten Solarzellen und 
-modulen. Die große Auswahl an 
kamerabasierten Codelesern von 
SICK gewährleistet die Identifikation 
von kleinsten Codes auch auf kont-
rastarmen Silizium-Wafern und Glas-
substraten mit unterschiedlichsten 
Oberflächenstrukturen.

intelligente objekterkennung
Steigende Effizienz von Solarzellen 
und Modulen führt in speziellen Fer-
tigungsschritten zu reduzierter Re-
mission im sichtbaren Lichtspektum. 
Sensoren und Kameras von SICK 
arbeiten auch im infraroten und ult-
ravioletten Spektrum. Dies gewähr-
leistet eine zuverlässige Detektion.
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Sicherheit
Der Einsatz moderner Hochgeschwin-
digkeitsroboter bei der Verarbeitung 
von Wafern birgt ein Risiko für das 
Bedienpersonal. Sicherheitslösungen 
von SICK gewährleisten maximalen 
Arbeitsschutz und tragen zur Opti-
mierung der Produktion sowie zur 
Reduzierung der Maschinengrundflä-
che und der Stillstandszeiten bei.

Qualitätskontrolle
Silizum-Wafer sind sehr dünn. Zer-
bricht ein Wafer, können Bruchstü-
cke in der Maschine nachfolgende 
Wafer ebenfalls beschädigen. Die 
Vision-Sensoren von SICK überprü-
fen die Unversehrtheit der Wafer an 
den kritischen Produktionsschritten.

Monitoring
Fertigungsequipment und Solaranla-
gen werden weltweit eingesetzt. 
Ferndiagnose und Präventiv-Wartung 
sind entscheidende Faktoren bei der 
Überwachung von Wartungskosten. 
Dank der intelligenten Sensorlösun-
gen von SICK lassen sich Überwa-
chungsparameter bei Bedarf anpas-
sen.
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◂ 

inspektion des Siliziumblocks
Für die Maximierung der Wafererträge aus 
einem Siliziumblock sind 3D-Daten unerläss-
lich. Die Smart-Kamera IVC-3D verfügt über 
eine hochentwickelte Bildverarbeitungssoft-
ware. So wird die Auswertung fehlerhafter 
Oberflächen auf kontrastarmen Bricks erfolg-
reich automatisiert. Des Weiteren erfasst die 
IVC-3D die genaue Bemaßung.

◂ ◂ 

Fokus 1:
Waferproduktion
ingot-Herstellung, inspektion und Sägeprozesse

Messung des ingot-durchmessers
Der Distanzsensor OD Precision dient zur ex-
akten Vermessung der Ingots, um den opti-
malen Ertrag an Wafern aus den Ingots zu 
erhalten. Die ungleichmäßige und glänzende 
Oberfläche stellt keine Schwierigkeiten dar 
und erfordert keine zeitaufwendige Neukalib-
rierung.

durchflussmessung zur gesteuerten kühlung 
Ingots werden über Stunden hinweg aus der 
Schmelze gezogen bzw. auskristallisiert. Dies 
bedarf einer ständigen Kühlung, sonst sind 
Qualität und Ertrag gefährdet. Der Kühlungs-
kreislauf erfordert die Kontrolle und Steue-
rung des Wasserdurchsatzes. Der Durch-
flusssensor FFU mit IO-Link ermittelt 
Echtzeitdaten für eine exakte Kontrolle.

Produkt siehe Seite 73 Produkt siehe Seite 66
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Sicherheitslösungen bei der inspektion des 
Siliziumblocks
Siliziumblöcke wiegen zwischen 10 und  
20 kg. Sicherheitstechnische Schutzeinrich-
tungen müssen präzise arbeiten, ohne je-
doch in ergonomische Bewegungsabläufe 
einzugreifen. Der Sicherheits-Lichtvorhang 
miniTwin weist keine Blindzonen auf, somit 
lässt sich einfach eine U-förmige Absicherung 
installieren.

▸ 

drucküberwachung von abrasiven Medien
Dank hermetisch verschlossener Edelstahl-
membran arbeiten die SICK-Drucksensoren 
PFT und PBS – mit verdrehbarem Anzeigeele-
ment – auch in stark ätzender Umgebung 
ohne dauerhafte Zersetzungsschäden. Es 
gibt keinen Verschleiß an beweglichen Bau-
teilen – praktisch wartungsfrei!

◂ 

kontrolle und Steuerung des Sägedrahtes 
mittels Positions-Encodern
Die präzise Verwendung der Sägedrähte setzt 
den Einsatz entsprechender Encoder voraus. 
Mit den Absolut-Encodern Multiturn von SICK 
werden Schäden an Wafern minimiert. Die 
Encoder kontrollieren die genaue Position 
des Sägedrahtes und übermitteln die Daten 
mit der für diesen Prozess erforderlichen Auf-

lösung. Diese Produktfamilie kann die 
Schnittstellen anderer Encoder nutzen, was 
Wartung und Lagerhaltung vereinfacht.

◂ 

Produkt siehe Seite 72

Produkt siehe Seite 75
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◂ 

Fokus 2:
Waferproduktion
Vereinzelung, reinigung und inspektion

Wafer-doppellage-Erkennung
Wafer sind dünn und relativ leicht, sodass sie 
sich während des Reinigungsprozesses leicht 
übereinanderschieben können. Um in Folge-
prozessen (z.B. Handling) den Bruch und die 
Beschädigung weiterer Wafer zu vermeiden, 
müssen aufeinanderliegende Wafer schnell 
erkannt werden. Der Lichtleiter-Sensor 
WLL180T-P474 von SICK in Kombination mit

dem Einweg-Lichtleiter LL3-TW01 nutzt eine 
1450-nm-Infrarot-Sendequelle, um einen Wa-
fer zu durchdringen. Ein zweiter, darüberlie-
gender Wafer blockiert den Lichtdurchgang 
und meldet so die Fehlersituation.

Produkte siehe Seite 59-61
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▸ 

◂ ◂ 

detektion von defekten an Waferkanten
Waferkanten können minimale Schäden auf-
weisen, die sich auf die nachfolgenden Wafer 
auswirken. Der Vision-Sensor Inspector ist 
hier die intelligente Stand-alone-Lösung. Er 
erkennt schnell und präzise eine Beschädi-
gung der Waferkante im Millimeterbereich 
sowie Waferfragmente auf dem Transport-
band.

Erkennung von Sägeschäden
Gesägte Wafer werden auf Oberflächengüte 
überprüft und zum frühesten Zeitpunkt aus-
sortiert. Sägeungenauigkeiten durch Draht-
verätze werden mit dem Distanzsensor OD 
Precision (Wiederholgenauigkeit > 1 µm) er-
kannt. Drei Leseköpfe können mit einer Aus-
werteeinheit verbunden werden. Dadurch 
wird Ausschuss reduziert.

identifikation von 2d-Codes
Direkt markierte Wafer sind rückverfolgbar, 
was zur Verbesserung des Prozesses beiträgt 
und somit die Qualität steigert. Der lasermar-
kierte 2D-Code muss jedoch so klein wie 
möglich sein, damit er zwischen den später 
aufgebrachten Metallisierungsdruck passt 

und nicht die Leistung der Solarzelle mindert. 
Je weiter der Wafer- bzw. Solarzellen-Herstel-
lungsprozess fortschreitet, desto schwieriger 
wird die Identifikation (z.B. durch Beschich-
tungen). Der LECTOR®620 wurde speziell für 
diese anspruchsvolle Anwendung entwickelt.

detektion in rauer Betriebsumgebung
Vor der Weiterverarbeitung werden die Wafer 
in einem abrasiven Nassprozess von den 
Resten des Drahtsägeprozesses gereinigt. 
Die hier eingesetzten Sensoren sind dauer-
haft Chemikalien ausgesetzt. Dabei kann die 
Frontscheibe oder auch das komplette Ge-
häuse angegriffen werden. Die Lichtschranke 
WT4S-3 Inox ist dagegen unempfindlich.
Mit der optionalen IO-Link-Schnittstelle kann 
das Lesefenster des Sensors kontinuierlich 
überwacht werden, was Stillstandszeiten der 
Maschine reduziert.

▸ 

Produkt siehe Seite 78

Produkt siehe Seite 54

Produkt siehe Seite 66Produkt siehe Seite 69
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◂ 

Fokus 3:
Solarzellenproduktion
nass- und Vakuumprozesse

Sichere Waferdetektion mit Miniaturtaster
Die auf den Transportbändern geförderten 
Wafer müssen an bestimmten Positionen de-
tektiert werden. Der ideale Anbringungsort 
für Lichttaster ist unter dem Transportband 
mit Blick nach oben auf die Wafer. Dank des 
Algorithmus zur Hintergrundausblendung ar-
beitet der W2 Slim selbst bei direktem Blick 
in das Umgebungslicht störungsfrei.

Waferdetektion in rauer Betriebsumgebung
Aggressive Chemikalien können ungeschütz-
te Sensoren beschädigen. Die Lichtschranke 
W4S-3 Inox im Edelstahlgehäuse ist unemp-
findlich gegen diese Art von Beschädigung. 
Auch reduziert die große Frontscheibe die 
Empfindlichkeit in Bezug auf die Tröpfchenbil-
dung – ein Vorteil von Lichtschranken im Ver-
gleich zu Lichtleitersystemen.

Füllstandmessung korrosiver Chemikalien
Der Ultraschallsensor UP56-2 mit PTFE-über-
zogener Membran sowie PTFE-Gehäuse im 
Flanschbereich erkennt sicher Füllstände in 
den Vorlagetanks. Der Sensor verfügt sowohl 
über analoge als auch digitale Ausgänge, was 
eine einfache elektrische Einbindung ermög-
licht. Mechanisch ist er kompatibel mit indus-
trietypischen Anschlüssen.

◂ ◂ 

Produkt siehe Seite 71Produkt siehe Seite 54Produkt siehe Seite 56
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rückverfolgung von Wafer-Boxen
Dank RFID gelingt die Rückverfolgung von 
Wafer-Boxen schnell und präzise. Der 
RFH620 von SICK ist dabei die ideale 
Schreib-/Leseeinheit. Mit seiner großen 
Bandbreite an industriellen Schnittstellen 
lässt er sich leicht einbinden und ist kompati-
bel zu allen OPC-konformen SCADA-Syste-
men.

▸ 

Farb- und 3d-tray-inspektion
Das Design der Solarmodule spielt eine im-
mer größere Rolle. Speziell im kontrast- und 
reflexionsarmen Bereich von Wafern, wo nm-
Abweichungen einen großen Unterschied ma-
chen, ist die Farbprüfung eine große Heraus-
forderung. Bisher verwendete 2D-Kameras 
benötigen eine aufwendige, gleichmäßige 
Beleuchtung der ganzen Waferfläche. Der 
Color-Ranger E benötigt eine gleichmäßige 
Beleuchtung dagegen nur in den entspre-
chenden Zeilen.

▸ 

◂ ◂ ◂ 

Störfeste optische detektion
Wenn mehrere Sensoren auf engem Raum 
arbeiten, können sie sich gegenseitig stören. 
Der Lichtleiter-Sensor WLL180T in Bus-Versi-
on ist störfest aufgrund seiner Anti-Interfe-
renz-Logik und somit unempfindlich gegen 
diese Art von Beeinflussung. Die Schaltsigna-
le werden so präzise übertragen.

Effiziente detektion von Materialträgern
Die kontinuierliche Verbesserung unserer 
Produkte dient der Effizienzmaximierung und 
der Minimierung von Betriebskosten. Der ka-
pazitive Näherungssensor CM18 ist mit sei-
nem M18-Gehäuse einfach zu montieren und 
detektiert zuverlässig den sich aufgrund des 
Vakuumprozesses farblich verändernden  
Wafer-Tray.

Präzise Positionierung auf Materialträgern
Wafer-Trays befördern eine große Anzahl an 
Wafern durch die Prozesskammern der Be-
schichtungsanlage. Eine fehlerhafte Lage der 
Wafer z.B. durch Verkippung ist nicht zuläs-
sig. Der Lasermesssensor LMS400 stellt die 
korrekte Lage der Wafer sicher. Dies spart 
erheblich Platz und Kosten.

Produkt siehe Seite 81

Produkt siehe Seite 58Produkte siehe Seite 59-61
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Fokus 4:
Solarzellenproduktion
Metallisierung

◂ 

kontinuierliche Qualitätskontrolle
Solarzellen werden während ihrer Herstellung 
entlang der einzelnen Prozessschritte ständig 
auf Beschädigungen geprüft. Der Vision-Sen-
sor Inspector kann fehlerhafte Kanten sowie 
eine durch den Transport verursachte Verdre-
hung in X-Y-Richtung erkennen und über 
Ethernet kommunizieren – kostengünstig und 
intelligent.

Einfache ausrichtung und Positionierung 
Metallisierungsmaschinen müssen vom Be-
dienpersonal regelmäßig gereinigt, Druck-
schablonen neu installiert und die kritischen 
Justageschritte wiederholt werden. Der Visi-
on-Sensor Inspector P30 übermittelt schnell 
die korrekte X-Y-Position der Zelle, während 
der Short-Range-Distanzsensor OD Precision 
die maßgeblichen Z-Parameter meldet.

◂ 

Produkte siehe Seite 65, 69Produkt siehe Seite 69
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identifikation von 2d-Codes unter schwieri-
gen kontrastbedingungen
2D-Codes werden direkt auf die Wafer gela-
sert, sind jedoch entsprechend dem fort-
schreitenden Prozess z.B. durch die Antirefle-
xionsbeschichtung schwer zu lesen, da kaum 
sichtbares Licht remittiert wird. SICK entwi-
ckelt fortlaufend leistungsfähige Algorithmen, 
um zuverlässig kontrastarme und kleine 
Codes lesen zu können. Der kamerabasierte 
Codeleser LECTOR®620 kann entlang der ge-
samten Produktionslinie eingesetzt werden.

▸ 

▸ 

detektion von übereinanderliegenden Wa-
fern
Dünne Wafer können zusammenhaften und 
im nachfolgenden Prozessschritt brechen. 
Der Ultraschallsensor UM18-20012 verfügt 
über eine integrierte Doppelbogenerkennung 
und detektiert auch metallisierte Zellen.

▸ 

◂ 

detektion im nahbereich
In Solarzellen-Puffermagazinen kann es beim 
Einstapeln – bedingt durch die geringen Ab-
stände – zu freien Slots kommen, wenn die 
Anwesenheitskontrolle nicht zuverlässig funk-
tioniert. 
Der kapazitive Näherungssensor CQ28 de-
tektiert mit seiner Sensortechnologie zuver-
lässig die Anwesenheit von Silizium oder  

Glas innerhalb von 7 mm, selbst wenn sich 
die Zelloberfläche während des Prozesses 
verändert.

◂ ◂ 

Pick-up-Position: Präzise Wafererkennung
Dünne, leicht zerbrechliche Wafer werden in 
großer Stückzahl und sehr schnell vom Sta-
pel genommen. Der Sensor WLL180 über-
wacht die Höhe des Stapels auf 0,1 mm ge-
nau auch bei reflexionsarmen Zellen. 
Sanfteres Anfahren ist so möglich, was die 
mechanische Beanspruchung reduziert und 
den Prozess optimiert.

Höhenkontrolle zur Qualitätssicherung
Unterschiede in der Wärmeausdehnung zwi-
schen Siliziumwafern und deren Metallbedru-
ckung führen während des Aushärtens im 
Feuerofen zur Durchbiegung der Zelle. Der 
Short-Range-Distanzsensor OD Precision ver-
fügt über einen integrierten Smart-Controller 
mit Teach-in, der präzise jene Produkte de-
tektiert, die außerhalb der Toleranzgrenze 
liegen. Es ist keine weitere externe Prüfung 
notwendig.

Produkt siehe Seite 78

Produkt siehe Seite 66

Produkt siehe Seite 58Produkte siehe Seite 59-61
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◂ ◂ ◂ 

Fokus 5:
Solarzellenproduktion
Handling der Solarzellen 

die Entwicklung des digitalen Servoantriebs
Robotergreifer müssen exakt agieren, was 
ein optimales mechanisches und elektroni-
sches Betriebsverhalten erfordert. Das Proto-
koll für Motor-Feedback-Systeme HIPERFACE 
DSL® liefert größere Datenmengen und Über-
wachungsfunktionen bei halbierten Stecker- 
und Kabelkosten.

Zuverlässige detektion von Solarzellen
Die auf Solarzellen aufgebrachte Antireflexi-
onsbeschichtung nimmt sichtbares Licht auf. 
Der Lichttaster WTV4-3 nutzt u.a. die Pin-
Point-LED-Technologie im Infrarotbereich, um 
ein Vielfaches an Energie zu erzeugen. So 
werden auch die schlecht remittierenden Zel-
len reproduzierbar mit nur einem Taster de-
tektiert.

Ein Sensor – zwei Schaltpositionen
Um zerbrechliche Zellen mit einem Delta-Ro-
boter zu stapeln, wurden bisher zwei Senso-
ren in den Pneumatikzylindern benötigt. Die-
se mussten aufwendig justiert werden, da die 
extrem dünnen Zellen sehr enge Schaltpunk-
te erfordern. Der magnetische Zylindersensor 
MZ2Q mit zwei frei programmierbaren Schalt-
punkten ist die Lösung.

Produkt siehe Seite 86 Produkte siehe Seite 52-54 Produkt siehe Seite 64
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◂ ◂ 

Sortierung der Solarzellen

Sicherheit für Mensch und Maschine
Bediener müssen beim Zellsortierer regelmä-
ßig in Prozesse eingreifen. Genau dann muss 
sich der Roboter verlangsamen oder stoppen. 
Der Sicherheits-Lichtvorhang miniTwin er-
kennt das Eindringen in den Bereich und löst 
die Reaktion aus. Die Sicherheits-Steuerung 
Flexi Soft arbeitet dezentral, was benachbar-
ten Robotern erlaubt weiterzuarbeiten.

◂ 

Zuverlässige detektion auf Beschädigung
Die Zellen nehmen während der fortschrei-
tenden Produktion immer mehr sichtbares 
Licht auf. Daher kommen für tastende Detek-
toren zunehmend Lichtquellen im nicht-sicht-
baren Spektrum zum Einsatz. Dafür wurde 
der Inspector I20-UV mit UV-Licht entwickelt. 
Er erkennt ohne Hintergrundbeleuchtung 
Kantenausbrüche im mm-Bereich.

detektion in engen Einbauverhältnissen
Nach dem Stapeln werden die fertigen Solar-
zellen getestet, sortiert und verpackt. Durch 
die flache Bauform lässt sich der Lichttaster 
WT2F ideal zur Detektion der Anwesenheit 
der Zellenboxen montieren. Dank Hinter-
grundunterdrückung kann der Roboter sehr 
nah am Sensor arbeiten, ohne bei diesem 
eine Fehlschaltung auszulösen.

Produkt siehe Seite 69 Produkte siehe Seite 74, 75
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◂ ◂ 

Fokus 6:
Montage von Solarmodulen

Zugangsabsicherung auf engem raum
Mit minimalen Schutzfeldern ab bereits 120 
mm Höhe und den Anzeige-LEDs für eine ein-
fache Ausrichtung ist der Sicherheits-Licht-
vorhang miniTwin die perfekte Lösung für die 
optimierte Intergation der Sicherheitstechnik 
in die Maschine. In Verbindung mit einer Si-
cherheits-Steuerung Flexi Soft erweitert sich 
die Funktionalität der Sicherheitstechnik 

deutlich. Unterschiedliche Betriebsarten – 
z.B. die Nutzung von reduzierten Geschwin-
digkeiten oder gezieltes Abschalten einzelner 
Zonen – können die Produktivität der Anlage 
deutlich steigern.

detektion des Lotverbinderband-Endes
Der Lichttaster W9-3 ist dafür eine elegante 
und kostengünstige Lösung. Er ist im 90°- 
Winkel zur Rolle angebracht und erkennt den 
Kontrast zwischen der dunklen Rolle und 
dem glänzenden Lotverbindungsband. Der 
Näherungssensor IME08 detektiert kontinu-
ierlich das Abrollen des Bandes und meldet 
einen eventuellen Abriss.

Produkte siehe Seite 57, 63Produkte siehe Seite 74, 75
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EVa-Folienbahnführung mit nur einem Sen-
sor
Die EVA-Folie muss exakt an den kontrastar-
men Modulen ausgerichtet sein. In dieser 
Anwendung zeichnet sich der Array-Sensor 
AT20 durch seine Wiederholgenauigkeit und 
Präzision aus. Er ist einfach in eine bestehen-
de Anlage zu installieren und kann bei Bedarf 
mit einem Reflektor ausgestattet werden.

▸ 

detektion von Microcracks
Beim Lötprozess können Fehler entstehen, 
wie z.B. nicht korrekt verlötete Lotverbinder 
im Zellenstring oder Microcracks auf der So-
larzelle. Um diese Fehler zu erkennen, wer-
den sowohl 2D- als auch 3D-Bilder benötigt. 
Die 3D-Kamera Ranger E mit MultiScan-Tech-
nologie bietet all dies in einem Paket in der 
geforderten hohen Auflösung.

▸ 

Positionserkennung und Prüfung
Solarzellen können kaum erkennbare Be-
schädigungen aufweisen. Diese müssen er-
kannt werden, bevor die Zellen weiteren Pro-
zessen zugeführt werden. Der Vision-Sensor 
Inspector ermittelt sowohl Defekte an der 
Zellenkante als auch die Ausrichtung einer 
Zelle in X-Y-Richtung innerhalb von mehreren 
hundert Mikrometern.

▸ 

◂ 

Zugangsmöglichkeiten bei gleichzeitigem 
Einhalten der maximalen Sicherheit
Zur Positionskorrektur der Module müssen 
Bediener genügend Zugangsmöglichkeiten 
zum Laminator haben. Der Sicherheits-Licht-
vorhang C4000 kann bis zu 20 Meter absi-
chern. Mit Hilfe eines Umlenkspiegels lässt 

sich mit zwei Paaren ein großer Bereich absi-
chern, wie es bei Laminatoren in der Groß-
serienproduktion benötigt wird.

◂ 

rückverfolgung von Solarzellen
Der Übergang von der Zelle zum Modul in der 
Zellzuführung ist ein wichtiger Vorgang in der 
Solarmodulherstellung. Wenn die Zellen zu 
Strings verlötet werden, liest der LECTOR® 

620 die 2D-Codes trotz der extrem kontrast-
armen Oberfläche der Zelle zuverlässig. Die 
Daten können über verschiedene Schnittstel-
len ausgegeben werden.

Produkt siehe Seite 67

Produkt siehe Seite 69

Produkt siehe Seite 78
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◂ 

Fokus 7:
Glas-Handling und Magazinieren

Magazinpositionierung
Glas wird in Magazinen zu den unterschiedli-
chen Bearbeitungsschritten transportiert. 
Der Wert der Glassubstrate entlang der Ferti-
gungskette steigt kontinuierlich, sodass Feh-
ler im Handling zunehmend ein Risiko dar-
stellen. Die von SICK integrierte zuverlässige 
und kosteneffiziente Sensorik überwacht die-
se Risiken. Der Short-Range-Distanzsensor 

 
OD Value indiziert hier die Panele hinsichtlich 
ihres Formates und überträgt deren Größe 
und Ausrichtung an die Steuerung. Der induk-
tive Näherungssensor IME12 detektiert die 
Start- und Endposition des Magazins.

Produkte siehe Seite 63, 65
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◂ 

Geometrie und Position
Der Array-Sensor AL20 gibt die Position des 
Substrates als Standard-Analog-Signal (ent-
weder 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V) an die 
lokale Anlagensteuerung weiter. Dementspre-
chend können die Module schnell und mit 
hoher Genauigkeit neu ausrichtet werden – 
und das ohne den Mehraufwand einer zent-
ralen Datenverarbeitung. Der Short-Range- 

Laserdistanzsensor OD Precision erfasst die 
Stärke und Biegung des Glases und liefert 
somit die Daten zur Aussortierung mangel-
hafter Panels vor dem höchst kritischen Be-
schichtungsprozess. 
Der Lichttaster WTV4 mit seinem linienförmi-
gen Lichtfleck wird zur Kantendetektion ein-
gesetzt. Er detektiert präzise die Vorderkante, 

wobei ihn das Umgebungslicht dank der intel-
ligenten Hintergrundunterdrückung nicht be-
einflusst.

Überstandskontrolle von Glasscheiben
Der Reflexions-Lichttaster WTV4-3 überwacht 
das oftmals prozessbedingt schwer zu detek-
tierende Glas während der Be- und Entla-
dung des Magazins. Wird es nicht korrekt in 
das Magazin zurückgeführt, kann das Glas 
beim Transport beschädigt werden. Die Refle-
xions-Lichtschranke WLG4 überwacht die Po-
sition der Glasscheiben und warnt vor über-
stehenden Panels/Glasscheiben.

▸ 

absicherung eines fahrerlosen transport-
fahrzeugs (FtF)
Dynamisch angepasste Schutzfelder sichern 
fahrerlose Transportfahrzeuge bei Geschwin-
digkeitsänderungen ab und erlauben so eng 
nebeneinander liegende Arbeitsräume.  
Sicherheits-Laserscanner S3000 passen ihre 
Schutzfelder intelligent an und die FTF errei-
chen so ihr Ziel schnell und sicher, ohne Be-
dien- und Servicepersonal zu gefährden. 

▸ 

Produkte siehe Seite 54, 66, 67
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◂ ◂ 

Fokus 8:
dünnschicht-Solarmodule

identifikation auf kritischen oberflächen
Die Oberfläche von Glassubstrat wechselt 
während der Produktion von transparent zu 
tiefdunkel-spiegelnd. Der kamerabasierte 
Codeleser LECTOR®620 nutzt moderne Iden-
tifikationsalgorithmen und liefert selbst unter 
kontrastarmen und ungünstigen Bedingun-
gen beste Ergebnisse. Einrichthilfen und  
Setup-Tools vereinfachen die Installation.

3d-/2d-inspektion
Bei der Überwachung der Glasoberfläche 
sind 2D- und 3D-Aufnahmen sehr wichtig. 
SICK vereint beide Technologien in einem 
Gerät, dem Color Ranger E: 2D-Aufnahmen 
zur Erkennung von Fehlern in der Oberfläche, 
3D-Aufnahmen zur Inspektion der Tiefe. Feh-
lerhafte Laserprozesse wirken sich negativ 
auf den Beschichtungsprozess aus, was sich

wiederum in der Qualität der Dünnschichtmo-
dule niederschlägt. Eine 3D-Inspektion arbei-
tet dagegen schnell und äußerst genau. Das 
inspizierte Glassubstrat durchläuft mehrere 
Prozesse – jeder von ihnen erfordert eine 
präzise Qualitätsinspektion. 3D-Bildverarbei-
tung deckt dabei Fehler auf, die von 2D nicht 
erkannt werden.

Produkt siehe Seite 78
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Maschinensicherheit made by SiCk
Solarmodule werden weltweit in unterschied-
lichen Produktionsstätten hergestellt. Jede 
dieser Fabriken hat unterschiedliche Sicher-
heitsstandards. Durch den Einsatz der  
Sicherheits-Software Safexpert von SICK 
lässt sich die professionelle und vollständige 
Sicherheitsbewertung in Übereinstimmung 
mit den CE-Normen dokumentieren. Bei Än-
derung von Standards oder Veröffentlichung 
neuer Normen/Direktiven erfolgt automa-
tisch das entsprechende Software-Update.

▸ 

in Greifer integrierte Miniatursensoren
Der ultraflache Reflexions-Lichttaster WT2 
Flat passt optimal in die flachen und materi-
alsparend konstruierten Greifer. Mit einer Ge-
häusehöhe von nur 3,5 mm ist dieser Sensor 
der Miniatur-Lichtschrankenfamilie W2 die 
ideale Lösung für eine platzsparende Integra-
tion. 

▸ 

Präzise Lösungen für das Handling mit ro-
botern
Das Handling zerbrechlicher Glassubstrate 
erfordert die Übermittlung deren exakter Po-
sition an die Steuerung. Auf den Short-Ran-
ge-Distanzsensor OD Precision können bis zu 
drei Leseköpfe mit unterschiedlichen Funkti-
onen montiert werden. Es ist keine spezielle 
Kalibrierung nötig, der entsprechende Lese-
kopf kann frei gewählt werden.

▸ 

◂ ◂ 

Schutz durch Zuhaltungen
Sicherheitskonzept von Prozessmaschinen: 
Zuhaltung i14 Lock + Not-Halt-Taster ES21.

kantendetektion von Glassubstraten
Der Reflexions-Lichttaster WT2 Slim ist auf-
grund seiner Miniaturbauform besonders für 
den Einsatz in den flach aufbauenden und 
materialsparend konstruierten Greifern geeig-
net. Auf unhandliche Kameras kann verzich-
tet werden, zudem erfolgt die Abtastung in 
unmittelbare Nähe der Substrate. Reduzierte 
Betriebskosten sind das Ergebnis. 

Produkt siehe Seite 66

Produkt siehe Seite 56
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Sensorlösungen

Vielfältiges Produktspektrum für die industrielle automation  
 
Von der einfachen Erfassungsaufgabe bis zur entscheidenden Sensorik
in einem komplexen Produktionsprozess: Mit jedem Produkt aus seinem
breiten Portfolio bietet SiCk eine Sensorlösung, die Wirtschaftlichkeit
und Sicherheit optimal verbindet. www.sick.com/produkte

industrial Sensors
 • Lichttaster und Lichtschranken
 • Induktive Näherungssensoren
 • Kapazitive Näherungssensoren

identifikationslösungen 

Mess- und detektionslösungen

Fluidsensorik

registration Sensors

Systemlösungen

 • Magnetische Näherungssensoren
 • Magnetische Zylindersensoren

 • Barcodescanner
 • Kamerabasierte Codeleser

 • Handheldscanner
 • RFID

 • Lasermesstechnik  • Bildverarbeitende  
Messtechnik

 • Volumenmesssysteme
 • Codelesesysteme

 • Dimension-Weighing-Scanning- 
Systeme

 • Füllstandsensoren
 • Drucksensoren

 • Durchflusssensoren
 • Temperatursensoren

 • Kontrastsensoren
 • Farbsensoren
 • Lumineszenzsensoren

 • Gabelsensoren
 • Array-Sensoren
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Sensorlösungen

distanzsensoren
 • Short-Range-Distanzsensoren  

(Displacement)
 • Mid-Range-Distanzsensoren
 • Long-Range-Distanzsensoren
 • Linear-Messsensoren

automatisierungs-Lichtgitter 
 • Advanced-Automatisierungs-  

Lichtgitter
 • Standard-Automatisierungs-  

Lichtgitter

Vision
 • Vision-Sensoren
 • Smart-Kameras 

optoelektronische Schutzeinrichtungen 
 • Sicherheits-Laserscanner
 • Sichere Kamerasysteme
 • Sicherheits-Lichtvorhänge
 • Mehrstrahl-Sicherheits- 

Lichtschranken

Sicherheitsschalter
 • Elektromechanische  

Sicherheitsschalter
 • Berührungslose  

Sicherheitsschalter

sens:Control – sichere Steuerungslösungen
 • Sicherheits-Relais
 • Sicherheits-Steuerungen

Motion Control Sensors
 • Motor-Feedback-Systeme 
 • Encoder

 • Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
 • Spiegel- und Gerätesäulen
 • Sicherheitssysteme für  

Außenbereiche
 • Ablösekits

 • Sicherheitsbefehlsgeräte

 • Netzwerk-Lösungen

 • 3D-Kameras
 • Vision-Beleuchtungen

 • Smart Light Grids

 • Ultraschallsensoren
 • Doppelbogenerkennung
 • Optische Datenübertragung
 • Positions-Finder



PS_header1
3 lines max.

E L E k t r o n i k -  u n d  S o L a r i n d u S t r i E  |  S i C k5 2 8008967/2011-08
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Merkmal 2: V-optik
SICK-Sensoren mit V-Optik nutzen einen 
geneigten, v-förmigen Lichtstrahl, um 
mehr reflektiertes Licht in den Empfän-
ger zu lenken. Somit wird mehr Energie 
empfangen, wenn das Detektionssubst-
rat nahe am Sensor ist.

Bei üblichen geradlinig austretenden 
Lichtstrahlen wird die Energie auf dem 
Empfänger in hohem Maße reduziert.

die Basis für eine zukunftssichere detektionslösung
Der WTV4 IR wurde auf modernen, hocheffizienten Solarzellen getestet. Am Empfänger wurde ein 25 mal höherer Sum-
menstrom gemessen, als vom Sensor zum Schalten benötigt wird.
Die Sensoren von SICK sind somit für den hohen Wirkungsgrad der Solarzelle von morgen bestens gerüstet.

Merkmal 3: PinPoint
Durch die PinPoint-Technologie von SICK 
wird die Intensität des Lichtstrahls erhöht.

Bei Standard-LEDs bewirkt der Schatten 
des Bondingdrahtes im Zentrum ein weni-
ger homogenes Licht.

detektion von Solarzellen

drei Merkmale, die den optischen Lichttaster WtV4 ir zu dem idealen Sensor für die 
detektion von Solarzellen machen:
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Die Solarzelle remittiert dreimal mehr Infrarotlicht (880 nm) als sichtbares Licht (660 nm). 
Kombiniert mit der hohen Empfindlichkeit eines halbleiterbasierten Sensors, ist eine Wellenlänge 
von 880 nm ideal für die Detektion von Solarzellen mit niedriger Remission. 

Merkmal 1: infrarotlicht
Um einen höheren Wirkungsgrad zu erzielen, remittieren moderne Solarzellen weitaus weniger sichtbares Licht als ihre 
Vorläufer. Dies erfordert einen neuen Ansatz für die Detektion.
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Background  Suppression

Lichttaster
auswahlhilfe

dank hochentwickelter Hintergrundunterdrückung 
sind Lichttaster die ideale Wahl, wenn ein ausge-
wogenes Verhältnis zwischen tastweite, Schaltfre-
quenz, Genauigkeit und reproduzierbarkeit in 
anwendungen gefragt ist. 

Sensor typ ansprech-
zeit

Lichtfleckgröße Graue 
Wafer

Blaue 
Zellen

Leiter-
plat-
inen

transp. 
Glas

Lichttaster

WTB4-3, Rotlichtfleck
Tastweite von 4 bis 150 mm

PNP: WTB4-3P2271
NPN: WTB4-3N2171

0,5 ms Ø 7 mm … 50 
mm m

WTV4-3, V-Optik, linienförmi-
ger Rotlichtfleck
Tastweite von 3 bis 50 mm

PNP: WTV4-3P2271
NPN: WTV4-3N1171

0,5 ms 2 x 15 mm … 
30 mm m m m

WTV4-3, V-Optik, linienförmi-
ger Infrarotlichtfleck
Tastweite von 3 bis 50 mm 

PNP: WTV4-3P3222 S57 0,5 ms 2 x 15 mm … 
30 mm m m m m

WTV4-3 V-Optik, Infrarotlicht-
fleck
Tastweite von 3 bis 70 mm

PNP: WTV4-3P1321
NPN: WTV4-3P3121 

0,5 ms Ø 10 mm … 
40 mm m m m m

WTB4S-3 Inox, Rotlichtfleck
Tastweite von 3 bis 280 mm

PNP: WTB4S-3P2204V 
S02

0,5 ms Ø 2,5 mm … 
100 mm m

WTB4T-3 PTFE, Rotlichtfleck
Tastweite von 3 bis 180 mm

PNP: WTB4T-3P1264
NPN: WTB4T-3N1264

0,5 ms Ø 7 mm … 50 
mm m

kapazitiver näherungssensor

CQ28 
Tastweite von 1 bis 7 mm
10 mm auf geerdetes Metall

PNP: CQ28-10NPP-KW1
NPN: CQ28-10NNP-KW1

300 ms 20 x 30 mm

m m m m

ultraschallsensor

UC4
Tastweite von 13 bis 150 mm

PNP: UC4-11341
NPN: UC4-11345

30 ms 30 x 30 mm … 
100 mm m m m m



Miniatur-Lichtschranken
 

W4-3 / W4-3 inox
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Bestellinformationen Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/produkte

Sensor-
prinzip

detektions-
prinzip

Gehäuse-
material

Schaltabstand max. Schaltaus-
gang

anschluss typ artikelnr.

Reflexions-
Lichttaster

Hintergrundaus-
blendung

Kunststoff

3 mm ... 50 mm 1)

PNP Stecker M8, 4-polig WTV4-3P2271 2) 1046644

NPN Leitung, 4-adrig WTV4-3N1171 2) 1046898

PNP Leitung mit Stecker, 
M8, 4-polig WTV4-3P3222S57 2) 3) 1050786

4 mm ... 50 mm 1) PNP Leitung, 3-adrig WTV4-3P1321 3) 1029888

4 mm ... 50 mm NPN Stecker M8, 4-polig WTV4-3N2221 1048995

4 mm ... 150 mm PNP Stecker M8, 4-polig WTB4C-3P2264 4) 1028093

Edelstahl 3 mm ... 280 mm 1) PNP Leitung mit Stecker, 
M8, 4-polig WTB4S-3P2204VS02 1047652

Einweg-
Licht-

schranke
– Teflon 0 m ... 3 m

NPN Leitung, 3-adrig WSE4T-3E1430 1029648

PNP Leitung, 3-adrig WSE4T-3F1430 1029647
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß DIN 5033).
2) Linienförmiger LIchtfleck.
3) Infrarot.
4) IO-Link.

Empfohlenes Zubehör
Beschreibung Material, Mantel Material typ artikelnr.

Befestigungswinkel Wandmontage – Edelstahl (1.4571) BEF-W4-A 2051628

Befestigungswinkel Bodenmontage – Edelstahl (1.4571) BEF-W4-B 2051630

Stecker M8, 3-polig, IP 67, Leitungslänge 2 m, 
Kabelausgang gerade

PVC – DOL-0803-G02M 6010785

PUR halogenfrei – DOL-0803-G02MC 6025888

Weitere informationen

www.mysick.com/produkte

IP
69K

auf einen Blick
 • Best-in-class-Performance in Bezug auf Hintergrundausblendung, Erfassung kriti-

scher Objekte und Unterdrückung von Fremdlicht
 • Einfache Inbetriebnahme durch präzisen 5-Gang-Potentiometer, Steuerleitung 

oder einfache Teach-Funktion
 • Beste Hintergrundausblendung seiner Klasse
 • Hellster, schärfster Lichtfleck seiner Klasse dank PinPoint-LED
 • IO-Link (typabhängig)

ihr nutzen
 • Kostengünstige Integration in eine Maschine, da im Vergleich zu anderen Baufor-

men die W4-3 optimal in beengte Eiinbauverhältnisse integriert werden kann und 
so näher am Prozess ist

 • Die Sensoren sind fit für zukünftige Produktwechsel. Egal was auf der Maschine 
produziert wird, ob spiegelnd, transparent oder tiefschwarz – die Sensoren der 
W4-Familie bieten hohe Sicherheiten.

 • Dank IO-Link oder Teach-in-Tasten können die Sensoren schnell mit der richtigen 
Einstellung in Betrieb genommen werden. Das spart Zeit.

 • Die M3-Gewindebuchsen aus Metall bieten eine robuste Befestigung, die eine 
lange Lebensdauer garantiert



Ultraschallsensoren 
 

uc4
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Bestellinformationen Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/produkte

Grenzreichweite reproduzierbarkeit 1) ansprechzeit Schaltausgänge (max. 
ausgangsstrom) 2)

typ artikelnr.

150 mm ± 0,15 % 30 ms
1 x PNP (200 mA) 3)

UC4-11341 6034667

250 mm ± 0,15 % 30 ms UC4-13341 6034669

150 mm ± 0,15 % 30 ms
1 x NPN (200 mA) 4)

UC4-11345 6034668

250 mm ± 0,15 % 30 ms UC4-13345 6034670
1) Bezogen auf den aktuellen Messwert.
2) Ausgang Q kurzschlussgeschützt.
3) PNP: HIGH = Uv – (< 2 V), LOW = 0 V.
4) NPN: HIGH = < 2 V, LOW = Uv.

Empfohlenes Zubehör
Beschreibung kabelausgang Material, Mantel typ artikelnr.

Stecker M8, 3-polig, Leitungsdose, IP 67,  
Leitungslänge 2 m

gerade PVC DOL-0803-G02M 6010785

gewinkelt PVC DOL-0803-W02M 6008489

Weitere informationen

www.mysick.com/produkte

auf einen Blick
 • Integrierte Laufzeitmessung erkennt Objekte wie Glas, Flüssigkeiten und transpa-

rente Folien – unabhängig von deren Farbe
 • Taster-, Fenster- und Reflektorbetrieb
 • Unempfindlich gegen Schmutz, Staub, Nebel
 • Ein Schaltausgang PNP/NPN
 • Präzise Hintergrundausblendung

ihr nutzen
 • Einfachste Integration in engstem Bauraum dank Minigehäuse
 • Hohe Verschmutzungstoleranz sichert zuverlässige Ergebnisse in anspruchsvollen 

Umgebungsbedingungen
 • Integrierte Temperaturkompensation sichert hohe Messgenauigkeit für optimale 

Ergebnisse
 • Hohe Flexibilität durch unterschiedliche Schaltmodi ermöglicht optimale Einstel-

lung auf die Applikation und erhöht dadurch die Zuverlässigkeit und Produktivität
 • Volle mechanische Kompatibilität zu optischen Lichtschranken ermöglicht den 

Einsatz der optimalen Technologie für die Anwendung, ganz ohne Anlagenmodifi-
kation

 • Low-Cost-Variante für einfache Anforderungen reduziert Anschaffungskosten
 • Schnelle Inbetriebnahme dank Ein-Knopf-Teach-in-Funktion



Miniatur-Lichtschranken
 

W2 Slim
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Bestellinformationen Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/produkte

 • anschluss: Leitung, 3-adrig

Sensorprinzip detektionsprinzip Schaltabstand 
max.

Schaltausgang Schaltart typ artikelnr.

Reflexions-Licht-
taster

Hintergrundaus-
blendung

1 mm ... 15 mm NPN hellschaltend WT2S-N111 1022662

1 mm ... 30 mm NPN hellschaltend WT2S-N131 1022663

1 mm ... 15 mm PNP hellschaltend WT2S-P111 1022660

1 mm ... 30 mm PNP hellschaltend WT2S-P131 1022661

Einweg-Licht-
schranke – 0 m ... 1,2 m

NPN dunkelschaltend WS/WE2S-E113 1022669

PNP dunkelschaltend WS/WE2S-F113 1022668

Empfohlenes Zubehör
Beschreibung Befestigungsart Material typ artikelnr.

Befestigungswinkel/-platten Befestigungswinkel Stahl, verzinkt
BEF-W2S-A 4034748

BEF-W2S-B 4034749

Weitere informationen

www.mysick.com/produkte

IP
69K

auf einen Blick
 • Robustes umspritztes Gehäuse mit Metallhülsen für M3-Befestigungsschrauben
 • HGA-Lichttaster mit laserähnlichem Lichtfleck
 • PinPoint-LED in allen Varianten
 • Schnelle Ansprechzeit von nur 0,6 ms

ihr nutzen
 • Bedenkenloser Einsatz nahe bzw. direkt am Prozess, da das überdurchschnittlich 

robuste Miniaturgehäuse der W2 Slim die höchsten Anforderungen an Dichtigkeit 
und Vibrationbeständigkeit erfüllt

 • Wiederholgenaue und präzise Erkennung von Objekten dank dem durchgängigen 
Einsatz der PinPoint-LED und den daraus resultierenden kleinen Lichtflecken

 • Einfache und zeitsparende Integration in die Maschinenumgebung dank robusten 
Metallhülsen für M3-Befestigungsschrauben



Klein-Lichtschranken 
 

W9-3
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Bestellinformationen Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/produkte

 • Schaltart: hell/dunkelschaltend
 • anschluss: Stecker M8, 4-polig

Sensorprinzip detektionsprinzip Schaltabstand 
max.

Schaltausgang Einstellung typ artikelnr.

Reflexions-Licht-
taster

Hintergrundaus-
blendung

20 mm ... 
350 mm 1)

PNP Einstellbar Poti 5 
Umdrehungen

WTB9M4-3P2261 1051889

NPN WTB9M4-3N2261 1051885

Reflexions-Licht-
schranke Autokollimation 0 m ... 5 m 2)

PNP Einstellbar Teach WL9M4-3P2232 1051895

NPN Einstellbar Teach WL9M4-3N2232 1051893

Einweg-Licht-
schranke – 0 m ... 10 m

PNP Kein/fix WSE9M4-3P2230 1051912

NPN Kein/fix WSE9M4-3N2230 1052938
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß DIN 5033).
2) PL80A.

Empfohlenes Zubehör
Beschreibung kabelausgang Material, Mantel Leitungslänge typ artikelnr.

Reflektor – – – PL40A 1012720

Stecker M8, 4-polig, 
Leitungsdose, IP 67

gerade PVC 2 m DOL-0804-G02M 6009870

gewinkelt PVC 2 m DOL-0804-W02M 6009871

Weitere informationen

www.mysick.com/produkte

auf einen Blick
 • Performance im ultrarobusten VISTAL™-Gehäuse
 • PinPoint-LED für präzisen und sehr gut sichbaren Lichtfleck
 • Zweite Sende-LED für Best-in-class-Hintergrundausblendung
 • Variable Montage mit M3- oder M4-Lochbild
 • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten

ihr nutzen
 • Robustheit im VISTAL™-Gehäuse
 • Best-in-class-Performance
 • Große Angebotsvarianz in Anschluss, Befestigung und Optik



Kapazitive Näherungssensoren
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Bestellinformationen Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/produkte

Gehäuse Einbauart Gehäuse-
material

ausgangs-
funktion

Schaltab-
stand

Schaltaus-
gang

anschluss typ artikelnr.

28 mm x 
46 mm x 
5,5 mm

nicht bündig Kunststoff Öffner oder 
Schließer 10 mm

PNP Leitung, 
4-adrig CQ28-10NPP-KW1 6030132

NPN Leitung, 
4-adrig CQ28-10NNP-KW1 6030133

35 mm x 
15 mm x 
57,5 mm

nicht bündig Kunststoff Antivalent 25 mm
PNP Leitung, 

4-adrig CQ35-25NPP-KW1 6020478

NPN Leitung, 
4-adrig CQ35-25NNP-KW1 6021463

M18 x 1

nicht bündig Kunststoff Antivalent 12 mm
PNP Stecker M12, 

4-polig CM18-12NPP-KC1 6020410

NPN Stecker M12, 
4-polig CM18-12NNP-KC1 6021458

bündig Teflon Antivalent 8 mm
PNP Leitung, 

4-adrig CM18-08BPP-TW0 6026195

NPN Leitung, 
4-adrig CM18-08BNP-TW0 6026194

Empfohlenes Zubehör
Beschreibung kabelausgang Material, 

Mantel
Material Leitungs-

länge
typ artikelnr.

Klemmblock für Rundsenso-
ren M18 ohne Festanschlag␍ – – Kunststoff (PA12) 

glasfaserverstärkt – BEF-KH-M18 2051481

Stecker M12, 4-polig,  
Leitungsdose, IP 67

gerade PVC – 2 m DOL-1204-G02M 6009382

gewinkelt PVC – 2 m DOL-1204-W02M 6009383

Weitere informationen

www.mysick.com/produkte

auf einen Blick
 • Detektiert Flüssigkeiten und Feststoffe
 • Höchste EMV-Störfestigkeit
 • Empfindlichkeitseinstellung mit Potentiometer (CM18/30, CQ35)
 • Teach-in über Knopfdruck oder Fern einstellung (CQ28)
 • Schutzart IP 67 (CM18/30, CQ35) beziehungsweise IP 68 (CQ28)
 • Vielseitige Montagemöglichkeiten (CQ28)
 • Programmierbare Ausgangsfunktion (CQ28) oder antivalente Ausführung 

(CM18/30, CQ35)
 • Auch mit PTFE (Teflon)-Gehäuse

ihr nutzen
 • Auch kontaktlose Füllstandmessung durch Wände möglich
 • Robust und damit zuverlässig in rauen Industrieanwendungen
 • Einfache und schnelle Einstellung des Schaltpunktes
 • Universell für verschiedenste Medien einsetzbar



Lichtleiter Sensoren und Lichtleiter 
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Bestellinformationen Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/produkte

 • Einstellung: Teach-Taste, Leitung, Schrittaste +/- manuell

Gerätetyp Lichtart Schaltausgang anschluss typ artikelnr.

Stand-alone sichtbares Rotlicht
PNP Stecker M8, 4-polig WLL180T-P434 6039095

NPN Stecker M8, 4-polig WLL180T-N434 6039096

Basiseinheit 1) sichtbares Rotlicht PNP Leitung, 4-adrig WLL180T-M432 6039097

Erweiterungseinheit sichtbares Rotlicht PNP Leitung, 2-adrig WLL180T-F232 6039098

Basiseinheit 1) sichtbares Rotlicht NPN Leitung, 4-adrig WLL180T-L432 6039099

Erweiterungseinheit sichtbares Rotlicht NPN Leitung, 2-adrig WLL180T-E232 6039100

Stand-alone Infrarotlicht PNP Stecker M8, 4-polig WLL180T-P474 6039618
1) Anschluss von bis zu 15 Erweiterungseinheiten.

Empfohlenes Zubehör
Beschreibung kabelaus-

gang
Material, 
Mantel

Material Leitungs-
länge

typ artikelnr.

Endstück für Blockmontage auf DIN-Rail-  
Montageschienen – – – – BF-EB01-W190 5313011

Befestigungswinkel – – Stahl, 
verzinkt – BEF-WLL170 5306574

Stecker M8, 4-polig, Leitungsdose, IP 67
gerade PVC – 2 m DOL-0804-G02M 6009870

gewinkelt PVC – 2 m DOL-0804-W02M 6009871

Weitere informationen

www.mysick.com/produkte

auf einen Blick
 • Wählbare Ansprechzeit bis zu 16 μs
 • Reichweite bis zu 20 m, Tastweite bis 1400 mm
 • Busfähig mit Anti-Interferenz
 • 2 x 4-stellige digitale Anzeige
 • Einstellbare Hysterese
 • Drehbares Display
 • Hochauflösende Signalverarbeitung
 • Programmierbare Zeitstufen

ihr nutzen
 • Schnellste Prozesse werden sicher erkannt
 • Werkstücke werden auch unter schwierigsten Umgebungsbedingungen wie Staub 

oder Sprühnebel zuverlässig erkannt
 • Nah montierte Lichtleiter-Köpfe beeinflussen sich nicht gegenseitig dank Buskom-

munikation
 • Einfaches Monitoring der Prozessparameter
 • Hysterese kann an die Applikation angepasst werden, z.B. beim Erkennen winziger 

oder transparenter Objekte
 • Auch unter schwierigen Einbaubedingungen ist das Display gut ablesbar
 • Winzige Objekte können durch die hochauflösende Signalverarbeitung erkannt 

werden
 • Zeitstufen lassen sich individuell auf die Applikation abstimmen



Lichtleiter Sensoren und Lichtleiter
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typ Merkmale WLL180 – tastweite 
in mm

Minimaler 
Biegeradius

Minimale 
objektgröße

LL3 
Länge

artikelnr. 

ø 1.0x2 ø 1.3x2M4

2000123

• Standardausführung
• Befestigungshülse M4

Ansprechzeit: 16 µs 
75

R25 mm Ø 0,015 mm 2 m 5308071
Ansprechzeit: 70 µs

 255

Ansprechzeit: 250 µs

 420

ø 0.26x16 Receiver
ø 1 Sender

10
5

5
15 2000

ø 2.5 M6x0.75 1) 2) ø 2.2x2

• Koaxialkabel
• Befestigungshülse M6

Ansprechzeit: 16 µs 
90

R25 mm Ø 0,015 mm 2 m 5308074
Ansprechzeit: 70 µs

280

Ansprechzeit: 250 µs
500

ø 0,25x9 Receiver 
M3x0,5 ø 1,3x22)

1)513
18 2000

ø 0,5 Sender

• Koaxialkabel
• Befestigungshülse M3

Ansprechzeit: 16 µs 
40

R15 mm Ø 0,015 mm 2 m 5308076
Ansprechzeit: 70 µs

130

Ansprechzeit: 250 µs
200

ø
1,

6

–40 ... +300 °C –40 ... +70 °C

ø 
5

ø 
4

ø 
4

 

1000

6025 25

ø 2,2

ø 4 
M6x0,75

ø 5

ø
10

22

3 12

15

• Hitzebeständig bis zu 300 ˚C
• Kern: Glas
• Ummantelung: 1.4305 Edel-

 stahl
• Befestigungshülse M6

Ansprechzeit: 16 µs 
85

R25 mm Ø 0,015 mm 1 m 5313032
Ansprechzeit: 70 µs

250

Ansprechzeit: 250 µs
400

M4x0,7

ø 0,5 Sender
ø 0,25x9 

2000123

ø 1,3x2ø 8,5

Empfänger

• Koaxialkabel
• Befestigungshülse M4

Ansprechzeit: 16 µs
40

R15 mm Ø 1,3 mm 2 m 5308077
Ansprechzeit: 70 µs

130

Ansprechzeit: 250 µs
200

• Leckage-Erkennung
• Teflon®-Gehäuse und

Teflon®-Kabel 3 m
R20 mm 5 m 5325608

18

3.575.564

12

2 – Ø 3.2 Ø 1 x 2

2000

[30]

• Fix-Fokus
• Flaches Gehäuse 18 x 12 x 

4 mm
• V-Optik
• Solarzellendetektion

Ansprechzeit: 16 µs
6

R25 mm Ø 0,02 mm 2 m 5322472
Ansprechzeit: 70 µs

6

Ansprechzeit: 250 µs
6

ø 2,2

200012

M6x0,75
ø 1x2

• Superflexibel
• Befestigungshülse M6

Ansprechzeit: 16 µs
90

R2 mm Ø 0,015 mm 2 m 5313025
Ansprechzeit: 70 µs

300

Ansprechzeit: 250 µs
500 500

LL3-DM01

LL3-DB01

LL3-DT01

LL3-DH83

LL3-DM02

LL3-DW02

LL3-DC38

LL3-DK67

Teflon® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont™.

LichtleiterBaureihe LL3
tastersysteme
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typ Merkmale WLL180 – reichweite 
in mm

Minimaler 
Biegeradius

Minimale 
objektgröße

LL3 
Länge

artikelnr. 

2000123

3

7

ø 2.2ø 1.5 M2.6x0.45 M4

• Standardausführung
• Befestigungshülse M4

Ansprechzeit: 16 µs
300

R30 mm Ø 0,5 mm 2 m 5308050
Ansprechzeit: 70 µs

950

Ansprechzeit: 250 µs
1700

2.5

ø 1.0
ø 0.25x4

10 2000

M3x0.5

• Flexibler Lichtleiter
• Befestigungshülse M3

Ansprechzeit: 16 µs
60

R4 mm Ø 0,1 mm 2 m 5308053
Ansprechzeit: 70 µs

175

Ansprechzeit: 250 µs
330

ø 1,0

2,5

M3

10 2000

ø 1,3

• Kleinste Endhülse
• Befestigungshülse M3

Ansprechzeit: 16 µs
220

R25 mm Ø 0,2 mm 2 m 5308068
Ansprechzeit: 70 µs

680

Ansprechzeit: 250 µs
1200

1.5

1.8

1.
4 1

ø 2.2ø 
3

30 2000

ø 1.0

• Integrierte 90°-Umlenkung
• Befestigungshülse Ø 3 mm

Ansprechzeit: 16 µs
170

R25 mm Ø 0,2 mm 2 m 5308061
Ansprechzeit: 70 µs

500

Ansprechzeit: 250 µs
1000

• Lichtleiterzeile
• Gehäusegröße 19 x 25 x  

5 mm
• Befestigungshülse Ø 3 mm

Ansprechzeit: 16 µs
130

R25 mm Ø 0,5 mm 2 m 5313039
Ansprechzeit: 70 µs

400

Ansprechzeit: 250 µs
800

22.3 (0.88)

69.3 (2.73)

12.3
(0.48) 43 (1.69)

2,000 (78.74)

(15 (0.59))

TS40

5.
1

(0
.2

)

20
 (0

.7
9)

14
.5

 (0
.5

7)

13
 (0

.5
1)

18
.5

(0
.7

3)

Ø 
2.

2
(0

.0
9)

7.
65

 (0
.3

)

3 
(0

.1
2)

3 (0.12)3 
(0

.1
2)

40 (1.57)

All dimensions in mm (inch)

• Lichtleiterzeile
mit 40 mm Höhe

• Gehäusegröße 69,3 x 20 x
5,1 mm

• Befestigungshülse Ø 3 mm

Ansprechzeit: 16 µs
100

R2 mm Ø 0,4 mm 2 m 5323971
Ansprechzeit: 70 µs

700

Ansprechzeit: 250 µs
1700

2000

Ø 
4,

4

14
,4

4,
4

10,5

3,5

7

• Integrierte 90°-Umlenkung
• Extrem flexibler Lichtleiter
• Gehäusegröße 8 x 10,5 x  

14,4 mm

Ansprechzeit: 16 µs
340

R2 mm Ø 0,4 mm 2 m 5322548
Ansprechzeit: 70 µs

1000

Ansprechzeit: 250 µs
1800

• Solar-Wafer-Doppellagen- 
Detektion nur mit Verstärker 
WLL180T-P474/-N474

• Kern: Glas
• Ummantelung: 1.4305 Edel- 

stahl
• Temperaturbest. bis 220 ˚C
• Befestigungshülse M4

Ansprechzeit: 16 µs
60

R25 mm Ø 0,5 mm 1 m 5315233
Ansprechzeit: 70 µs

150

Ansprechzeit: 250 µs
230

LL3-TB01

LL3-TR02

LL3-TM01

LL3-TS08

LL3-TS14

LL3-TS40

LL3-TV07

LL3-TW01

Baureihe LL3
Einweg-Systeme

Lichtleiter
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Bestellinformationen Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/produkte

 • Einbauart: bündig
 • ausgangsfunktion: Schließer

Gehäuse Schaltabstand anschluss typ artikelnr.

8 mm x 16 mm x 4 mm 0 mm ... 1,5 mm Leitung, 3-adrig
IQ04-1B5NSKW2S 6042019

IQ04-1B5PSKW2S 6042017

10 mm x 30 mm x 6 mm 0 mm ... 3 mm Leitung, 3-adrig
IQ06-03BNSKU2S 6042024

IQ06-03BPSKU2S 6042022

10 mm x 16 mm x 28 mm 0 mm ... 3 mm Stecker M8, 3-polig
IQ10-03BNS-KT1 7900206

IQ10-03BPS-KT1 7900205

20 mm x 32 mm x 8 mm 0 mm ... 7 mm Leitung mit Stecker, M8, 3-polig
IQ20-07BNSDP0S 6042044

IQ20-07BPSDP0S 6042043

25 mm x 50 mm x 10 mm 0 mm ... 5 mm Leitung, 3-adrig IQ25-05BPSDU2S 6042046

Empfohlenes Zubehör
Beschreibung Schutzart kabelausgang Material, Mantel Leitungslänge typ artikelnr.

Stecker M8, 3-polig, 
Leitungsdose IP 67 gerade PVC 2 m DOL-0803-G02M 6010785

Weitere informationen

www.mysick.com/produkte

auf einen Blick
 • Flache Bauform
 • Erhöhte Schaltabstände bis maximal 7 mm
 • Gut sichtbare Status-LEDs
 • Gehäuse in Metall- und Kunststoffausführung

ihr nutzen
 • Extrem stabil und langlebig
 • Passt in platzkritische Applikationen
 • Keine Beschränkungen im Maschinendesign



Induktive Näherungssensoren 
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Bestellinformationen Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/produkte

 • Einbauart: bündig
 • ausgangsfunktion: Schließer

Gehäuse Schaltausgang Schaltabstand anschluss typ artikelnr.

M8 x 1

PNP 1,5 mm Stecker M8, 3-polig IME08-1B5PSZT0S 1040838

NPN 1,5 mm Stecker M8, 3-polig IME08-1B5NSZT0S 1040846

PNP 2 mm Stecker M8, 3-polig IME08-02BPSZT0S 1040870

NPN 2 mm Stecker M8, 3-polig IME08-02BNSZT0S 1040878

M12 x 1

PNP 2 mm Stecker M12, 4-polig IME12-02BPSZC0S 1040732

NPN 2 mm Stecker M12, 4-polig IME12-02BNSZC0S 1040740

PNP 4 mm Stecker M12, 4-polig IME12-04BPSZC0S 1040764

NPN 4 mm Stecker M12, 4-polig IME12-04BNSZC0S 1040772

Empfohlenes Zubehör
Befestigungsart kabelausgang Material, 

Mantel
Material Leitungslänge typ artikelnr.

Befestigungswinkel – – Stahl, verzinkt –
BEF-WN-M08 5321721

BEF-WN-M12 5308447

Stecker M8, 3-polig,  
Leitungsdose, IP 67 gerade PVC – 2 m DOL-0803-G02M 6010785

Stecker M12, 4-polig,  
Leitungsdose, IP 67 gerade PVC – 2 m DOL-1204-G02M 6009382

Weitere informationen

www.mysick.com/produkte

auf einen Blick
 • Präzise Schaltabstände durch ASIC-Technologie
 • Sehr robust dank hohem Anzugsdrehmoment und Hotmelt
 • Schutzart IP 67
 • Temperaturbereich –25 … +75 °C
 • Schaltabstand von 1,5 mm bis 20 mm
 • Baugröße M8 bis M30 verfügbar
 • DC-, AC- und AC/DC-Versionen verfügbar
 • Kundenspezifische Varianten verfügbar

ihr nutzen
 • Steigerung der Maschinenverfügbarkeit
 • Reduzierung der mechanischen Beschädigung
 • Kostenreduzierung durch längere Lebensdauer
 • Hohe Schock- und Vibrationsbeständigkeit



Magnetische Zylindersensoren
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Bestellinformationen Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/produkte

 • Schaltart: PNP
 • ausgangsfunktion: Schließer

nut Festo-nut SMC-nut anschluss typ artikelnr.

T-Nut
l –

Leitung mit Stecker, M8, 4-polig, 
mit Rändelverschraubung MZ2Q-FTZPS-KR0 1041322

Leitung, 4-adrig MZ2Q-FTZPS-KU0 1029845

– l Leitung mit Stecker, M12, 4-polig MZ2Q-TSLPSKQ0 1042228

C-Nut

l –

Leitung mit Stecker, M8, 4-polig, 
mit Rändelverschraubung MZ2Q-CFSPSKR0 1042243

Leitung mit Stecker, M8, 4-polig MZ2Q-CFSPSKP0 1042242

Leitung mit Stecker, M12, 4-polig MZ2Q-CFLPSKQ0 1043697

– l

Leitung mit Stecker, M8, 4-polig, 
mit Rändelverschraubung MZ2Q-CSSPSKR0 1042239

Leitung, 4-adrig MZ2Q-CSSPSKU0 1042237

Leitung mit Stecker, M12, 4-polig MZ2Q-CSLPSKQ0 1043696

Empfohlenes Zubehör
Befestigungsart Material typ artikelnr.

Befestigungshalter
Zink-Druckguss BEF-KHZ-PT1 2022702

Aluminium BEF-KHZ-ST1 2022703

Weitere informationen

www.mysick.com/produkte

auf einen Blick
 • Magnetischer Zylindersensor für Pneumatik- und Hydraulikzylinder mit C/T-Nut
 • Ein Sensor mit zwei einstellbaren Schaltpunkten
 • Detektionsbereich bis 50 mm Hub
 • IO-Link-Kommunikation

ihr nutzen
 • Ein Sensor, zwei Schaltpunkte: nur eine Nut erforderlich
 • Spart Zeit, Raum und Kosten – halbierter Montageaufwand für Sensor und Leitung
 • Höchste Flexibilität: Detektionsbereich bis 50 mm Hub
 • Löst Pneumatik-Präzisionsapplikationen durch einfache und präzise Defini tion von 

zwei Schaltpunkten



Short-Range-Distanzsensoren (Displacement) 
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Bestellinformationen Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/produkte

Messbereich  
6 % ... 90 % remission

reproduzierbarkeit  
6 % ... 90 % remission 1)

Ein- und ausgänge typ artikelnr.

26 mm ... 34 mm 6 µm
PNP OD2-P30W04I0 6036580

NPN OD2-N30W04I0 6036572

40 mm ... 60 mm 15 µm
PNP OD2-P50W10I0 6036597

NPN OD2-N50W10I0 6036588

65 mm ... 105 mm 30 µm
PNP OD2-P85W20I0 6036613

NPN OD2-N85W20I0 6036605

60 mm ... 180 mm 90 µm
PNP OD2-P120W60I0 6036629

NPN OD2-N120W60I0 6036621

100 mm ... 400 mm 225 µm
PNP OD2-P250W150I0 6036645

NPN OD2-N250W150I0 6036637
1) Bei Mittelwerteinstellung Mittel bei konstanten Rahmenbedingungen. Bei regelmäßiger Referenzierung der Applikation.

Empfohlenes Zubehör
Beschreibung kabelausgang Material, 

Mantel
Leitungslänge typ artikelnr.

Stecker M12, 8-polig, Leitungsdose, IP 67 gerade PVC 2 m DOL-1208-G02MF 6020663

Weitere informationen

www.mysick.com/produkte

auf einen Blick
 • Mehrere Messbereiche von 26 mm ... 34 mm bis zu 100 mm ... 400 mm
 • Sehr genaue, oberflächenunabhängige Messung mittels CMOS-Empfangselement
 • Einfaches, LED-basiertes Bedien- bzw. Einlernkonzept
 • Große Produktvielfalt mit einer Vielzahl von Standard-Schnittstellen
 • Laser-Technologie für präzise Vermessung kleinster Objekte
 • Kompaktes Stand-alone-Gerät
 • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

ihr nutzen
 • Oberflächenunabhängiges und zuverlässiges Messverfahren minimiert Maschi-

nenstillstandzeiten
 • Extrem einfaches Einlernen des Sensors ermöglicht schnelle und kostensparende 

Inbetriebnahme
 • Reduzierter Platzbedarf und Verkabelungsaufwand durch kompaktes Stand-alone-

Design
 • Zahlreiche Messbereiche und Schnittstellen machen eine ideale und kostengüns-

tige Einbindung in jedes Produktionsumfeld möglich
 • Niedrige Investitionskosten erlauben eine durchgängige und regelmäßige Quali-

tätssicherung
 • Berührungslose Messtechnik aus sicherem Abstand ermöglicht die Prüfung direkt 

im Produktionsprozess
 • Verschleiß- und beschädigungsfreie Prüfung auf Basis berührungsloser Messung



Short-Range-Distanzsensoren (Displacement)
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Bestellinformationen Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/produkte

Messbereich  
6 % ... 90 % remis-

sion

reproduzierbar-
keit 6 % ... 90 % 

remission 1)

Ein- und aus-
gänge

datenschnitt-
stellen

typ. Lichtfleckabmes-
sung (distanz)

typ artikelnr.

24 mm ... 26 mm 0,06 µm PNP/NPN RS-422
25 µm x 35 µm 2) OD5-25T01 6035975

100 µm x 700 µm 2) OD5-25W01 6035976

25 mm ... 35 mm 0,6 µm PNP/NPN RS-422
30 µm x 100 µm 3) OD5-30T05 6035977

260 µm x 1.000 µm 3) OD5-30W05 6035978

65 mm ... 105 mm 3 µm PNP/NPN RS-422
70 µm x 290 µm 4) OD5-85T20 6035979

260 µm x 1.200 µm 4) OD5-85W20 6035980

250 mm ... 450 mm 15 µm PNP/NPN RS-422 700 µm x 2.400 µm 5) OD5-350W100 6035981

300 mm ... 700 mm 30 µm PNP/NPN RS-422 1.000 µm x 3.700 µm 6) OD5-500W200 6035982

– –
NPN RS-232, USB – AOD5-N1 6035984

PNP RS-232, USB – AOD5-P1 6035985
1) Bei Mittelwerteinstellung 4096, bei 90 % Remission/ Spiegel (OD5-25), bei konstanten Rahmenbedingungen.
2) Bei 25 mm.
3) Bei 30 mm.
4) Bei 85 mm.
5) Bei 350 mm.
6) Bei 500 mm.

Empfohlenes Zubehör
Beschreibung Leitungslänge typ artikelnr.

Steckverbinder und Leitungen 2 m DSL-1212-G02M 6035986

Weitere informationen

www.mysick.com/produkte

auf einen Blick
 • Zahlreiche Messbereiche von 24 mm ... 26 mm bis zu 300 mm ... 700 mm
 • Oberflächenunabhängige Messung mittels CMOS-Empfangselement
 • Höchste Messgenauigkeit und Messfrequenz
 • Glasdickenmessung mit nur einem Sensorkopf
 • Unterschiedliche Lichtfleckgeometrien
 • Integrierte Verrechnung von bis zu drei Sensoren
 • Stand-alone-Nutzung via RS-422

ihr nutzen
 • Berührungslose, hochgenaue Messtechnik stellt direkt im Produktionsprozess die 

100%ige Qualität der Endprodukte sicher
 • Extrem oberflächenunabhängiger Messalgorithmus garantiert geringe Maschinen-

stillstandzeiten
 • Reduzierte Durchlaufzeiten als Resultat der hohen Messfrequenz von bis zu  

10 kHz
 • Einfache und kostengünstige Lösung anspruchsvoller Messaufgaben durch die 

Verrechnung von mehreren Sensorköpfen
 • Durch optionalen Stand-alone-Betrieb bietet der OD Precision höchste Leistungsfä-

higkeit bei niedrigeren Investitionskosten
 • Übersichtliche LCD-Anzeige ermöglicht eine einfache und kostengünstige Inbe-

triebnahme
 • Zahlreiche Schnittstellen für eine einfache Einbindung in eine bestehende Produk-

tionsumgebung



Array-Sensoren 
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 • Schaltart: Q (PNP) (Aktiv, wenn Objekt erkannt.)

Funktionsprinzip tastweite Messbereich reproduzierbar-
keit 1)

Mdo 2) typ artikelnr.

Kantenerkennung, 
tastend und Reflek-

torbetrieb

25 mm 20 mm 0,03 mm 0,8 mm AT20E-PM111 1044484

100 mm 30 mm 0,05 mm 1,6 mm AT20E-PM331 1045990

Kantenerkennung, 
Reflektorbetrieb

25 mm 20 mm 0,03 mm 0,8 mm AL20E-PM111 1046463

100 mm 30 mm 0,05 mm 1,6 mm AL20E-PM331 1046462

Durchmessererken-
nung, tastend und 
Reflektorbetrieb

25 mm 20 mm 0,03 mm 0,8 mm AT20D-PM111 1046464

100 mm 30 mm 0,05 mm 1,6 mm AT20D-PM331 1046465
1) Bezogen auf Tastweite.
2) Kleinstes detektierbares Objekt.

Empfohlenes Zubehör
Beschreibung abmessungen  

(L x B x H)
Stecker-

art
kabel-

ausgang
Material, 
Mantel

Material Leitungs-
länge

typ artikelnr.

Befestigungswinkel – – – – Edelstahl 
(1.4301) – BEF-WN-DT20 4043524

Reflektor 110 mm x 30 mm  
x 3 mm – – – – – REF-AX001 2049250

Stecker M12, 5-polig, 
Leitungsdose, IP 67 – Leitungs-

dose
gerade PVC – 2 m DOL-1205-G02M 6008899

gewinkelt PVC – 2 m DOL-1205-W02M 6008900

Weitere informationen

www.mysick.com/produkte

auf einen Blick
 • Tastender Zeilensensor im kompakten Sensorgehäuse
 • Individuelle, anwendungsorientierte Funktionalitäten der Sensoren
 • Erkennen der Kantenposition unterschiedlichster Materialien
 • Erkennen von Durchmesser zur Spalten- und Breitenmessung
 • Sehr hohe Reproduzierbarkeit von 0,03 mm
 • Großer Messbereich von 30 mm
 • Sichtbarer Lichtfleck, dadurch genaue Justage möglich
 • Keine Einstellungen notwendig

ihr nutzen
 • Sichere Kantenpositions- bzw. Dickenbestimmung
 • Dank kleinem Gehäuse und verschiedenen Tastweitenoptionen ist der Sensor 

einfach und individuell in die Maschine integrierbar
 • Durch das tastende Prinzip ist kein Reflektor notwendig. Zusätzliche Reinigungsin-

tervalle entfallen dadurch. Der robuste Betrieb ist gewährleistet.
 • Sehr gutes Produktionsergebnis dank hoher Reproduzierbarkeit von 0,03 mm
 • Der sichtbare Lichtfleck ermöglicht eine einfache und schnelle Justage des Sen-

sors auf das Objekt. Dank großem Messbereich ist eine zeitintensive Feinjustage 
nicht erforderlich.

 • Keine Parametrierung notwendig – gewährleistet einfachste Inbetriebnahmen



Smart Light Grids
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 • ansprechzeit: 19 ms (Mit ohmscher Last.)

Überwachungshöhe Schaltausgänge typ artikelnr.

120 mm
NPN SAS4-S012N3PS1T00 1047009

PNP SAS4-S012P3PS1T00 1047364

280 mm
NPN SAS4-S028N3PS1T00 1207707

PNP SAS4-S028P3PS1T00 1047063

440 mm
NPN SAS4-S044N3PS1T00 1207708

PNP SAS4-S044P3PS1T00 1045019

600 mm
NPN SAS4-S060N3PS1T00 1207709

PNP SAS4-S060P3PS1T00 1047587

Empfohlenes Zubehör
Beschreibung kurzbeschreibung typ artikelnr.

Befestigungswinkel/-platten – BEF-SLG 2048520

Klemm- und Ausrichthalterungen Halteklammer für SLG, Edelstahl VZA-SLG 2048519

Steckverbinder und Leitungen

Leitungsdose, M8, 4-pol., gerade, 2 m,  
PUR halogenfrei DOL-0804-G02MC 6025894

Leitungsdose, M8, 4-pol., gerade, 5 m,  
PUR halogenfrei DOL-0804-G05MC 6025895

Weitere informationen

www.mysick.com/produkte

auf einen Blick
 • Variable Überwachungslängen von 120 mm bis 600 mm (in 160-mm-Erweiterun-

gen)
 • Parametrierung mit Teach-in-Taste – ohne PC
 • Einfaches Teach-in-Setup
 • Maximale Reichweite von 4 m
 • Ansprechzeit 18 ms
 • 25 mm Auflösung mit einem Strahlabstand von 40 mm möglich
 • Sehr unempfindlich bei Sonnenlicht bis 150.000 lx
 • Kleine Blindzone < 11 mm

ihr nutzen
 • Das kleine, schmale und glatte Design ermöglicht eine leichte Integration in die 

Applikationen
 • Kapazitive Teach-in-Taste und LEDs erleichtern die Inbetriebnahme bei komplexen 

Lösungen
 • Schmale und flache Modelle bieten flexible Bestückungsmöglichkeiten und opti-

mierten Platzaufwand, während Schäden verringert werden
 • Kundenspezifische Voreinstellung oder flexible Konfiguration mit Teach-in-Taste – 

ohne PC
 • Optische Synchronisation eliminiert den Verkabelungsaufwand und spart somit 

Zeit
 • Die Teach-in-Taste und die automatische Strahlausblendung ermöglichen Plug & 

Play. Die Ausrichthilfe und das „Click & Go“-Prinzip ermöglichen eine schnellere 
Installation



Vision-Sensoren 
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Produktname Bildfeld der inter-
nen Beleuchtung

Lichtsender aufgabenstellung objektive typ artikelnr.

Inspector I10 
Standard

20 x 20 mm²  ...  
72 x 72 mm² Weißes Ringlicht Detektieren Fest VSPI-1R111 1042779

Inspector I20 Flex 20 x 20 mm²  ...  
72 x 72 mm² Weißes Ringlicht Detektieren Auswechselbar VSPI-2F111 1046732

Inspector I20-UV 
Flex

20 x 20 mm²  ...  
72 x 72 mm² UV-Ringlicht Detektieren Auswechselbar VSPI-2F121 1048353

Inspector I40 Flex 22 x 15 mm² ...  
79 x 58 mm² Weißes Ringlicht Detektieren Auswechselbar VSPI-4F2111 1047913

Inspector P30 Flex 20 x 20 mm²  ...  
72 x 72 mm² Weißes Ringlicht Positionieren Auswechselbar VSPP-3F1122 1051982

Empfohlenes Zubehör
Beschreibung typ artikelnr.

Montagewinkel BEF-WK-EPA 2045167

Inspector viewer VSPV-22222 2057556

Objektive und Zubehör Inspector Flex Dome 2050678

Steckverbinder und Leitungen
DOL-1212-
G02MAS01 6036555

SSL-2J04-G03ME 6029630

Weitere informationen

www.mysick.com/produkte

auf einen Blick
 • Teileprüfung in Hochgeschwindigkeit
 • Zuverlässigerer Mustervergleich unabhängig von Position, Drehwinkel und Größe
 • Mehrere Referenzobjekte und simultane Mehrfachprüfung
 • Einzigartige, gleichmäßige Diffusorbeleuchtung oder Hochleistungs-Ringlicht
 • Benutzerfreundliche schrittweise Konfiguration über PC
 • Protokollierung, Statistik und Aufzeichnung
 • Industrielles Ethernet
 • Viele Einstellmöglichkeiten und große Auswahl an Zubehör

ihr nutzen
 • Die Teileprüfung in Hochgeschwindigkeit bietet eine Qualitätssicherung ohne 

zusätzliche Produktionskosten
 • Durch den zuverlässigen Mustererkennungs-Algorithmus ist ein Ergebnis von ho-

her Qualität gewährleistet, auch unter den härtesten Produktionsbedingungen
 • Die einzigartige, gleichmäßig ausleuchtende Diffusorbeleuchtung  sorgt selbst bei 

glänzenden Gegenständen für einwandfreie Ergebnisse – eine kompakte Lösung
 • Die einfache Parametrierung unter SOPAS, einschließlich des Emulators für die 

Offline-Parametrierung und -Prüfung, reduziert Stillstandszeiten in der Fertigung 
auf ein Minimum

 • Die integrierte industrielle Ethernet-Schnittstelle zur Konfiguration und Überwa-
chung im Netzwerk verringert die Komplexität der Installation und erhöht die 
Flexibilität innerhalb der Produktionslinie

 • Die hohe Flexibilität bei der Konfiguration und umfangreiches Zubehör machen 
den Inspector zu einem ausgezeichneten Gerät für Produktionsanlagen mit einem 
Bedarf an vielfältigen Applikationslösungen



Lineare Motor-Feedback-Systeme
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Messlänge Elektrische Schnitt-
stelle

auflösung Systemteil typ artikelnr.

4.000 mm

HIPERFACE® 0,244 µm Lesekopf TTK70-HXA0-K02 1037434

4,5 V ... 30 V, SSI 1 µm Lesekopf TTK70-AXA0-K02 1038033

10 V ... 30 V, PROFIBUS 3,906 µm Lesekopf und Schnitt-
stellenadapter TTK70-PXH0-K02 1037875

10 V ... 30 V, DeviceNet 3,906 µm Lesekopf und Schnitt-
stellenadapter TTK70-DXH0-K02 1037876

10 V ... 30 V, CANopen® 3,906 µm Lesekopf und Schnitt-
stellenadapter TTK70-CXH0-K02 1037877

– – Magnetband

MVM-0M5-2MC-
MKLB 6037415

MVM-01M-2MC-
MKLB 6037417

MVM-2M5-2MC-
MKLB 6037420

MVM-04M-2MC-
MKLB 6037423

Empfohlenes Zubehör
Beschreibung Material, Mantel Leitungslänge typ artikelnr.

– – – PGT-03-S 1034252

Leitungsdose M12, 8-polig, gerade, IP 67 PVC 10 m DOL-1208-G10MAC1 6032868

Leitungsdose M12, 8-polig, gewinkelt, abgeschirmt, mit Leitung 
8-adrig, 4 x 2 x 0,25 mm², schlepptauglich (Adapterseite) – 2 m DOL-1208-W02MAC1 6037724

Weitere informationen

www.mysick.com/produkte

auf einen Blick
 • Berührungslose, absolute Positionsbestimmung
 • Kleiner, kompakter Lesekopf
 • Standard-SSI-Schnittstelle, kombiniert mit SinCos-Ausgang
 • Weitere Schnittstellen: HIPERFACE®, PROFIBUS,CANopen, DeviceNET (mit Adapter)
 • Messlängen bis 4 m möglich
 • Hohe Genauigkeit (± 10 µm)
 • Hohe Auflösung (1 µm mit SSI; 3.906 µm mit Feldbus)
 • Hohe Verfahrgeschwindigkeit von bis zu 10 m/s

ihr nutzen
 • Hohe Integrierbarkeit in bestehende Systeme, da kleinster Absolut-Linear-Encoder 

mit Feldbus-Schnittstellen
 • Wechsel der Feldbus-Schnittstelle ohne Austausch des Encoders möglich
 • Hohe Prozessdynamik aufgrund geringer Baugröße, wenig Gewicht und hoher 

Verfahrgeschwindigkeit
 • Nach der Installation ist das System sofort verfügbar und vollständig wartungsfrei, 

was zu Zeit-und Kostenersparnissen führt
 • Unempfindlich gegenüber Umweltfaktoren wie Verschmutzung und Betauung
 • Echtzeit-Geschwindigkeitserfassung plus absolute Positionierung dank SinCos- 

und SSI-Ausgang



Füllstandsensoren 
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 • ausgangssignal: 1x PNP + 4 ... 20 mA / 0 ... 10 V
 • Prozesstemperatur: –25 °C ... +70 °C
 • Prozessdruck: 0 bar ... 6 bar
 • Elektrischer anschluss: M12x1, 5-pol.
 • Schutzart: IP 67

Prozessanschluss Gehäusematerial Betriebstastweite Grenztastweite 1) typ artikelnr.

G 1 A PN 6 Edelstahl 1.4571, PBT, 
TPU 30 mm ... 250 mm 30 mm ... 990 mm UP56-211118 6041658

D40 GF-Anschluss 2) PTFE, PBT, TPU 85 mm ... 350 mm 85 mm ... 1.500 mm UP56-212103 6044539

G 1 A PN 6 Edelstahl 1.4571, PBT, 
TPU

85 mm ... 350 mm 85 mm ... 1.500 mm UP56-212118 6041659

200 mm ... 1.300 mm 200 mm ... 5.000 mm UP56-213118 6041660

G 2 A PN 6
Edelstahl 1.4571, PBT, 

TPU 350 mm ... 3.400 mm 350 mm ... 8.000 mm UP56-214118 6041693

PVDF, PBT, TPU 350 mm ... 3.400 mm 350 mm ... 8.000 mm UP56-214178 6039866
1) Bei 6 bar relativ.
2) Anwendung in einem Tauchrohr.

Empfohlenes Zubehör
Zubehörkategorie kurzbeschreibung typ artikelnr.

Flansche

Einschweißflansch G1 aus 1.4404 für Ultraschall-
sensoren UP56-211, UP56-212 und UP56-213 BEF-FL-316G10-UP56 4064295

Einschweißflansch G2 aus 1.4404 für Ultraschall-
sensor UP56-214 BEF-FL-316G20-UP56 4063263

Konfigurationssoftware – CPA connect Plus 6037782

Weitere informationen

www.mysick.com/produkte

auf einen Blick
 • Berührungslose Messung bis 3,4 m Betriebstastweite / 8,0 m Grenztastweite
 • Druckfest bis 6 bar
 • Hohe Robustheit des Wandlers durch PVDF-Front
 • 3-in-1: Kontinuierliche Messung, Schaltsignal und Display
 • Analogausgang umschaltbar zwischen 4 mA … 20 mA und 0 V … 10 V
 • Prozessanschlüsse G 1 und G 2
 • Schutzart IP 67
 • Einfache Bedienung, auch über Connect+

ihr nutzen
 • Berührungslose und damit verschleißfreie Messung in druckbeaufschlagten Behäl-

tern
 • Einfache und zeitsparende Parametrierung
 • Flexibles Messsystem für verschiedene Behältergrößen zur Standardisierung und 

Lagerkostenreduzierung
 • Schaltausgang und Analogausgang in einem Gerät kombiniert



Drucksensoren
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 • Genauigkeit: ≤ ± 1 % der Spanne (einschließlich Nichtlinearität, Hysterese, Nullpunkt- und Endwertabweichung, entspricht Messabweichung 
nach IEC 61298-2)

 • Prozesstemperatur: –20 °C ... +85 °C

Prozessan-
schluss

Elektrischer 
anschluss

ausgangssi-
gnal

dich-
tung

Messbereich druckart typ artikelnr.

G 1/4 A nach 
DIN 3852-E

Stecker M12 x 1, 
4-polig, IP 67

2x PNP NBR

–1 bar ... 9 bar Vakuum und 
±-Messbereiche PBS-CB010SG1SSNAMA0Z 6038870

0 bar ... 10 bar Relativdruck PBS-RB010SG1SSNAMA0Z 6038862

0 bar ... 100 bar Relativdruck PBS-RB100SG1SSNAMA0Z 6038865

0 bar ... 250 bar, Relativdruck PBS-RB250SG1SSNAMA0Z 6038866

1x PNP +  
4 ... 20 mA NBR

–1 bar ... 9 bar Vakuum und 
±-Messbereiche PBS-CB010SG1SSNBMA0Z 6038896

0 bar ... 10 bar Relativdruck PBS-RB010SG1SSNBMA0Z 6038888

0 bar ... 100 bar Relativdruck PBS-RB100SG1SSNBMA0Z 6038891

0 bar ... 250 bar Relativdruck PBS-RB250SG1SSNBMA0Z 6038892

Stecker M12 x 1, 
5-polig, IP 67

2x PNP +  
4 ... 20 mA NBR 0 bar ... 10 bar Relativdruck PBS-RB010SG1SSND5A0Z 6038678

G 1/4 innen

Stecker M12 x 1, 
4-polig, IP 67

2x PNP ohne 
Dichtung

0 bar ... 10 bar, Relativdruck PBS-RB010SG2SS0AMA0Z 6039110

0 bar ... 100 bar Relativdruck PBS-RB100SG2SS0AMA0Z 6039614

0 bar ... 250 bar Relativdruck PBS-RB250SG2SS0AMA0Z 6039615

1x PNP +  
4 ... 20 mA

ohne 
Dichtung

0 bar ... 10 bar Relativdruck PBS-RB010SG2SS0BMA0Z 6039121

0 bar ... 100 bar Relativdruck PBS-RB100SG2SS0BMA0Z 6041615

Stecker M12 x 1, 
5-polig, IP 67

2x PNP +  
4 ... 20 mA

ohne 
Dichtung

0 bar ... 10 bar Relativdruck PBS-RB010SG2SS0D5A0Z 6039123

0 bar ... 100 bar Relativdruck PBS-RB100SG2SS0D5A0Z 6042526

0 bar ... 250 bar Relativdruck PBS-RB250SG2SS0D5A0Z 6041527

Weitere informationen

www.mysick.com/produkte

auf einen Blick
 • Messbereiche von 0 bar … 1 bar bis 0 bar … 600 bar
 • Relativ-, Absolut- und ±-Messbereiche
 • Keine mechanisch bewegten Teile. Dadurch verschleiß-, ermüdungs- und  

wartungsfrei
 • Edelstahlmembran
 • Vielfältige programmierbare Schaltfunktionalitäten
 • Digitale Ausgänge PNP oder NPN, analoges Ausgangssignal 4 mA … 20 mA oder  

0 V … 10 V
 • Min/Max-Speicher
 • Passwortschutz
 • Umschaltung der Druckeinheit der Anzeige
 • IO-Link optional

ihr nutzen
 • Geringer Platzbedarf durch kompakte Abmessungen
 • Flexible Installationsmöglichkeiten durch zweifach drehbares Gehäuse
 • Sichere und einfache Bedienung und Einstellung über drei große Tasten und gut 

ablesbares Display
 • Weiter Anwendungsbereich
 • Beständig gegen korrosive Medien durch rundum verschweißte, hermetisch dichte 

Edelstahlmembran
 • Keine Kompromisse: individuelle Lösungen durch vielfältige Konfigurierbarkeit
 • Erhebliche Kostenersparnis möglich durch IO-Link



Fluidsensorik 
 

FFu

E L E k t r o n i k -  u n d  S o L a r i n d u S t r i E  |  S i C k8008967/2011-08
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

7 3
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Prozessdruck Prozessanschluss Messrohrnennweite Maximaler durchfluss typ artikelnr.

max. 10 bar
G 1/2 DN 10 0 l/min ... 21 l/min FFUS10-1G1IO 6041737

G 3/4 DN 15 0 l/min ... 36 l/min FFUS15-1G1IO 6041249

max. 6 bar
G 1 DN 20 0 l/min ... 60 l/min FFUS20-1G1IO 6041738

G 1 1/4 DN 25 0 l/min ... 240 l/min FFUS25-1G1IO 6041739

Empfohlenes Zubehör
Zubehörkategorie typ artikelnr.

Steckverbinder und Leitungen
DOL-1205-G02M 6008899

DOL-1205-W02M 6008900

Weitere informationen

www.mysick.com/produkte

auf einen Blick
 • Durchflusssensor für leitende und nichtleitende Flüssigkeiten
 • Keine beweglichen Teile, kompakte Bauform
 • Prozesstemperatur bis 80 °C, Prozessdruck bis 10 bar
 • Hohe chemische Beständigkeit durch dichtungsfreien Sensoraufbau
 • Großes Display mit Folientastatur
 • Integrierte Lehrrohrerkennung

ihr nutzen
 • Wartungsfreier Durchflusssensor; Einsparung von Wartungskosten
 • Einstellbare Messbereiche, reduziert die Varianten
 • Einsetzbar für leitende und für nichtleitende Flüssigkeiten, reduziert Varianten und 

Lagerkosten
 • Gerades Messrohr reduziert Druckverlust und dadurch Einsparung von Energieko-

sten
 • Dichtungsfreier Sensor erhöht die Prozesssicherheit und die Verfügbarkeit
 • Flexibles Messsystem für alle Branchen



Sicherheits-Steuerungen
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anzahl EFi-
Schnittstellen

anzahl Eingänge anzahl Schließer anschlusstechnik Feldbus typ artikelnr.

2 – – – – FX3-CPU130002 1043784

–

8 einkanalig – Doppelstock-Zugfe-
derklemmen –

FX3-XTIO84002 1044125

FX3-XTDI80002 1044124

–

2 Doppelstock-Zugfe-
derklemmen – UE410-2RO4 6032677

4 Doppelstock-Zugfe-
derklemmen – UE410-4RO4 6032676

– –

PROFINET IO FX0-GPNT00000 1044074

EtherNet/IP FX0-GENT00000 1044072

EtherCAT FX0-GETC00000 1051432

Empfohlenes Zubehör
Beschreibung Bemerkung Packungs-

einheit
Eingangs-
spannung

ausgangs-
spannung

typ artikelnr.

Konfigurationssoftware – – – – Flexi Soft Designer 2045931

Zugfeder-Klemmenstecker 
4-polig, Doppeleinführung – 4 – – Zugfeder-Klemmen-

stecker 2045890

Netzgerät,  
max. Ausgangsstrom 3,9 A – – 100 V AC ... 

240 V AC 24 V DC Netzteil 7028790

Schraubklemmen – – – – FX3-MPL000001 1043700

Verbindungsleitung Konfigu-
ration, M8 x 4, SUB-D 9-polig, 

Leitungslänge 2 m

Zur Verbindung des Konfigu-
rationsanschlusses mit der 

seriellen Schnittstelle des PCs
– – – DSL-

8D04G02M025KM1 6021195

Weitere informationen

www.mysick.com/produkte

auf einen Blick
 • Modular erweiterbar (12 ... 144 Ein-/Ausgänge)
 • Intuitive Konfigurations-Software: einfache Bedienung, Simulationsmodus, Ver-

drahtungsplan, kostenlos downloadbar
 • Konfigurationsspeicher im Systemstecker
 • Sichere Verlinkung von bis zu vier Flexi-Soft-Sicherheits-Steuerungen über EFI
 • Integration in alle gängigen Feldbussysteme
 • Erweiterte Sensorfunktionen durch die EFI-Schnittstelle
 • 38 TÜV-zertifizierte Funktionsbausteine

ihr nutzen
 • Vermeidung von überzähligen Ein- und Ausgängen zur Kostenoptimierung
 • Schnelle Inbetriebnahme durch Systemstecker, der die Konfiguration speichert
 • Minimierung von Stillstandszeiten durch Einsatz von Gateways, z.B. PROFINET I/O, 

PROFIBUS-DP, EtherCAT, CANopen, Modbus TCP, Ethernet (TCP/IP)
 • Sichere Kommunikation ohne zusätzliche Hardware reduziert die Zeit, den Platzbe-

darf und die Kosten
 • Standardmäßige RS-232-Diagnose über das Hauptmodul ermöglicht Echtzeitdiag-

nose für eine schnelle Inbetriebnahme, schnellere Fehlerbehebung und geringere 
Stillstandszeiten

 • Schnelle Elektroinstallation über vollständigen Verdrahtungsplan
 • Der Simulationsmodus ermöglicht dem Benutzer die Sicherheitsfunktionen vor der 

Installation zu verifizieren
 • Schnelle Hardware-Auswahl durch Drag&Drop von einer Liste einfach zu verste-

hender Element-Icons



Sicherheits-Lichtvorhänge 
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Bezeichnung reichweite auflösung Schutzfeldhöhe Leitungslänge typ artikelnr.

miniTwin4 0 m ... 4 m 14 mm 120 mm 160 mm C4MT-01214ABB03BE0 1207094

180 mm 160 mm C4MT-01814ABB03BE0 1207097

240 mm 350 mm C4MT-02414ABB03DE0 1207098

360 mm 350 mm C4MT-03614ABB03DE0 1207100

480 mm 350 mm C4MT-04814ABB03DE0 1207102

600 mm 700 mm C4MT-06014ABB03FE0 1207104

720 mm 700 mm C4MT-07214ABB03FE0 1207106

900 mm 700 mm C4MT-09014ABB03FE0 1207109

1.200 mm 700 mm C4MT-12014ABB03FE0 1207114

Empfohlenes Zubehör
Beschreibung Leitungslänge typ artikelnr.

Dose M12 x 5, gerade
5 m DOL-1205-G05M 6009868

10 m DOL-1205-G10M 6010544

C-Fix-Halterung mit L-Fix-Halterung, linke und rechte Seite (je 2 Stück) – BEF-3AAA0MKU2S04 2045843

O-Fix-Halterung, linke und rechte Seite (2 Stück) – BEF-3SHAEMKU2 2045835

Laser-Ausrichthilfe
– AR60 1015741

– Adapter AR60 für miniTwin 4064710

Systemstecker Kaskade, mit 2 Anschlussleitungen und 1 Stecker und  
1 Dose M12 x 4 + FE

160 mm – 2046452

350 mm – 2046454

700 mm – 2046456

Systemstecker Stand-alone, mit 1 Anschlussleitung, Abisolierung vorbereitet 10 m – 2051290

Weitere informationen

www.mysick.com/produkte

auf einen Blick
 • Sehr kompaktes, blindzonenfreies Gerätekonzept
 • Sender und Empfänger in einem Gehäuse – Twin Stick
 • Ausrichtung und Diagnose über farbige LEDs
 • Automatische Strahlkodierung
 • Schützkontrolle und Rücksetzfunktion
 • Intelligente Konfiguration ohne Software
 • Geräteanschluss M12, 5-polig

ihr nutzen
 • Kleinste Bauform, Kaskadierung und feine Abstufung der Schutzfeldlängen ermög-

lichen die flexible Anpassung an das Maschinendesign
 • Standardisierung spart Zeit und Ressourcen wegen einfacher Logistik, Auftragsab-

wicklung und Service
 • Mustergültige Handhabung: Softwarefreie, nahezu vollautomatische Inbetriebnah-

me und intuitive Bedienung mit Hilfe des LED-Anzeige
 • Durchgängiges Schutzfeld bei Kaskadenapplikationen beseitigt Blindzonen, ver-

kürzt den Sicherheitsabstand und führt somit zu Produktivitätsteigerung
 • Applikationsspezifische Halterungen erhöhen die Montageflexibilität und reduzie-

ren die Montagezeit



Sicherheits-Laserscanner
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Bestellinformationen Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/produkte

Bezeichnung Systemteil Schutzfeldreichweite typ artikelnr.

S300 Standard Laserscanner 2 m S30B-2011BA 1026820

Empfohlenes Zubehör
Beschreibung Leitungslänge Bemerkung typ artikelnr.

Haltewinkel zur rückseitigen Montage an 
Wand oder Maschine – – Befestigungssatz 1a 2034324

Haltewinkel zur rückseitigen Montage an 
Wand oder Maschine mit Schutz der Optik-

haube
– – Befestigungssatz 1b 2034325

Haltewinkel, Justage um Querachse möglich – Nur in Verbindung mit Befesti-
gungssatz 1a oder 1b Befestigungssatz 2 2039302

Halteplatte, Justage um Längsachse möglich – Nur in Verbindung mit Befesti-
gungssatz 2 Befestigungssatz 3 2039303

Systemstecker, ohne Leitung – Nicht für Verwendung von 
Inkrementalgebern SX0B-A0000G 2032807

Systemstecker, vorkonfektioniert

5 m – SX0B-B1105G 2032859

10 m – SX0B-B1110G 2032860

20 m – SX0B-B1120G 2032861

Verbindungsleitung Konfiguration, M8 x 4, 
SUB-D 9-polig

2 m Zur Verbindung des Konfigu-
rationsanschlusses mit der 

seriellen Schnittstelle des PCs

DSL-8D04G02M025KM1 6021195

10 m DSL-8D04G10M025KM1 2027649

Weitere informationen

www.mysick.com/produkte

auf einen Blick
 • Extrem kompakte Bauweise
 • 8 umschaltbare Schutz-/Warnfelder
 • 2 m Schutzfeldreichweite
 • Scanwinkel 270°
 • Zertifiziert für den vertikalen Einsatz
 • Erweiterte Messdatenausgabe
 • Konfigurationsspeicher im Systemstecker

ihr nutzen
 • Einfache Integration durch die kompakte Baugröße
 • Wirtschaftlich unschlagbar, durch überlegenen 270° Scanwinkel
 • Unschlagbare Flexibilität durch die modulare Erweiterung mit Sicherheits-Steue-

rungen von SICK
 • Flexible Sicherheitslösung für die individuelle Applikationanpassung
 • Navigation und Personenschutz in einem Gerät
 • Für jede Geschwindigkeit das richtige Schutzfeld



Sichere Kamerasysteme 
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Bestellinformationen Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/produkte

typ artikelnr.

V30W-0101000 1041542

Empfohlenes Zubehör
Beschreibung Eingangs-

spannung
ausgangs-
spannung

typ artikelnr.

Anschlussleitung M12 x 7 + FE, gerade, 5 m – – DOL-
127SG05ME25KM0 6020354

Auflösungssets,
2 x 1,0 m Reflektorband mit Prüfstab, 20 mm Durchmesser

– – Auflösungsset 20 mm 2051336

Auflösungssets,
2 x 1,2 m Reflektorband mit Prüfstab, 24 mm Durchmesser

– – Auflösungsset 24 mm 2051338

Auflösungssets, 
2 x 1,5 m Reflektorband mit Prüfstab, 30 mm Durchmesser

– – Auflösungsset 30 mm 2051339

Befestigungstechnik zur Montage des Sensors auf Profilrahmen – – Befestigungssatz 2045375

Konfigurations-Tool für V200 Work Station, V300 Work Station – – Einlernstift 4052939

Netzgerät, maximaler Ausgangsstrom 3,9 A 100 V AC ... 
240 V AC 24 V DC Netzteil 7028790

Weitere informationen

www.mysick.com/produkte

auf einen Blick
 • Schutzfeldgröße von 0,4 m x 0,4 m bis 1,5 m x 1,5 m
 • Auflösung 20 mm, 24 mm und 30 mm
 • Nur ein Gerät: integrierter Sender und Empfänger
 • Intuitive Ein-Knopf-Bedienung
 • Automatische Ausrichtung
 • Synchronisation von 2 Systemen
 • Restart/Reset, EDM integriert
 • SIL2 (IEC 61508, EN 62061) und PL d (EN ISO 13849)

ihr nutzen
 • Flexible und individuelle Gestaltung von Schutzfeldern
 • Schnelle und leichte Inbetriebnahme ohne zusätzliche Software
 • Intuitive und zeitsparende Bedienung
 • Keine Varianten: Ein-Geräte-Konzept für alle Öffnungsgrößen
 • Universell und variabel: mehr Flexibilität im Maschinendesign
 • Reduzierung der Kosten für Lagerhaltung, Logistik und Inbetriebnahme
 • Kein Expertenwissen zur Inbetriebnahme notwendig
 • Hohe Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Wartung



Kamerabasierte Codeleser
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Version Lesefenster Variante typ artikelnr.

LECTOR®620 Seitlich Professional ICR620S-T11503 
Professional 1050589

Empfohlenes Zubehör
Zubehörkategorie kurzbeschreibung Produktname artikelnr.

Befestigungswinkel/-platten Befestigungswinkel (einfacher Winkel) mit 2 x 
Schraube M5 x 8, selbstsichernd

Befestigungswinkel 
mit 2 x Schraube 

M5 x 8
2020410

Module Kleines Anschlussmodul für einen Sensor, 4 PG-
Verschraubungen, Basisgerät für CMC600 CDB620-001 1042256

Steckverbinder und Leitungen

M12 4-pol., Ethernet, an Host RJ45, 2 m (Stecker/
Stecker) SSL-2J04-G02ME 6034414

M12 17-pol., an CDB620/CDM420/CDM425/
CDF600 15-pol. D-Sub, 2 m (Dose/Stecker)

Verbindungsleitung 
(Stecker-Dose) 2055419

Weitere informationen

www.mysick.com/produkte

auf einen Blick
 • Dekodierung aller gängigen Codearten: 1D, 2D, direkt markiert
 • Einfache Integration in Industrienetzwerke: Seriell, USB, verschiedenste Bustech-

nologien
 • Schnelle Inbetriebnahme ohne PC mittels Funktionstasten, Laserzielhilfe, Fokus-

verstellung, Auto-Setup und grüner Feedback-LED
 • Industriell robustes, kompaktes Design
 • Analysetools: Livebild, Verifizierung von Codearten und Leseraten

ihr nutzen
 • Intelligente Dekodieralgorithmen stellen eine zuverlässige Leseperformance, gute 

Leseraten und hohen Durchsatz sicher
 • Schnelle und einfache Integration in zahlreiche Industrienetzwerke dank IDpro
 • Minimaler Trainings- und Installationsaufwand durch intuitive Geräteeinrichtung 

mit Funktionstasten, Auto-Setup, Laserzielhilfe, Fokusverstellung und grüner 
Feedback-LED

 • Einfache Montage auch bei beengten Platzverhältnissen aufgrund kompakter 
Bauform und flexibler Schnittstellenverbindungen

 • Effiziente und schnelle Analyse der Leseperformance und Codequalität
 • Parametersicherungskopien mittels Cloning-Systemen sichern kurze Maschinen-

standszeiten bei Störfällen
 • … alles mit den bewährten SICK LifeTime Services



Barcodescanner 
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Fokus Version anschlussart Lesefenster Scannerausfüh-
rung

typ artikelnr.

Fixfokus

CLV622 Short 
Range

Standard

Stirnseitig
Linienscanner CLV622-0000 1041792

Rasterscanner CLV622-1000 1041794

Seitlich (105°)
Linienscanner CLV622-2000 1041796

Rasterscanner CLV622-3000 1041798

Ethernet

Stirnseitig
Linienscanner CLV622-0120 1041793

Rasterscanner CLV622-1120 1041795

Seitlich (105°)
Linienscanner CLV622-2120 1041797

Rasterscanner CLV622-3120 1041799

CLV622 High 
Density

Standard
Stirnseitig Linienscanner CLV622-0000S01 1046168

Seitlich (105°) Linienscanner CLV622-2000S01 1046169

Ethernet
Stirnseitig Linienscanner CLV622-0120S01 1046170

Seitlich (105°) Linienscanner CLV622-2120S01 1046171

Empfohlenes Zubehör
kurzbeschreibung Produktname artikelnr.

Winkel mit Adapterplatte Befestigungswinkel 2042902

Kleines Anschlussmodul für einen Sensor, 4 PG-Verschraubungen, Basisgerät für CMC600 CDB620-001 1042256

Datenverbindungsleitung (RS-232) zum PC, 3 m, mit 2 x 9-pol. D-Sub-Dose Datenverbindungsleitung (RS-232) 
zum PC 2014054

M12 4-pol., Ethernet, an Host RJ45, 2 m (Stecker/Stecker) SSL-2J04-G02ME 6034414

M12 12-pol., an CDB620/CDM420/CDM425/CDF600 15-pol. D-Sub, 2 m (Dose/Stecker) Verbindungsleitung (Stecker-Dose) 2041834

Weitere informationen

www.mysick.com/produkte

auf einen Blick
 • CAN, Ethernet TCP/IP und Ethernet IP on board. Kein zusätzliches Ethernet-Gate-

way nötig (bei Anschlussart “Ethernet”)
 • SMART620-Code-Rekonstruktion
 • Hochflexible Sortier- und Filterfunktionen
 • Konfiguration mit SOPAS, dem Parametrierungstool für alle neuen SICK-Produkte
 • Hohe Scan-Frequenz bis 1.200 Hz
 • Kleine Bauform
 • Erweiterte Ferndiagnose- und Netzwerküberwachungsfunktionen über Ethernet 

verfügbar
 • Schutzart IP 65

ihr nutzen
 • Hohe Leserate bei beschädigten, verschmutzten und teilweise verdeckten Bar-

codes durch die SMART620-Code-Rekonstruktion
 • Weniger Programmieraufwand in der Steuerung, da die Daten im gewünschten 

Format an die Steuerung übergeben werden können
 • Kostenreduktion, da bei Ethernet-Varianten kein zusätzliches Ethernet-Gateway 

nötig
 • Der CLV62x-Scanner kann in jedem CAN-Scanner-Netzwerk von SICK als Multiple-

xer eingesetzt werden, zusätzliche Multiplexer sind somit nicht erforderlich
 • Code-Identifikation in Echtzeit auch bei großen Fördergeschwindigkeiten
 • Kompakte Bauform und einfache Bedienung erleichtert Einbau in platzkritischen 

Situationen



Handheldscanner
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Version Einsatzge-
biet

typ Lieferumfang typ artikelnr.

IDM120  
Standard

General 
purpose Short Range

PS/2-Kit; enthält Handscanner, 2 m glatte PS/2-Tastatur-
einschleifungsleitung und Kurzanleitung IDM120-01B K01 6036713

USB-Kit; enthält Handscanner, 1,8 m glatte USB-Leitung 
und Kurzanleitung IDM120-01B K02 6036714

Kit inkl. Handscanner, Kommunikationsleitung, Netzteil 
und Kurzanleitung

IDM120 RS-232 
Power Supply Kit 1046549

IDM140  
Standard

General 
purpose Mid Range

Kit inkl. Handscanner, Kommunikationsleitung und 
Kurzanleitung IDM140 PS/2 Kit 6040982

Kit inkl. Handscanner, Kommunikationsleitung, Netzteil 
und Kurzanleitung IDM140 RS-232 Kit 6041017

Kit inkl. Handscanner, Kommunikationsleitung und 
Kurzanleitung IDM140PDF USB Kit 6040987

IDM140  
Bluetooth

General 
purpose, 
cordless

Mid Range Kit inkl. Funkscanner, Akku, Basisstation, Kommunikati-
onsleitung, Netzgerät und Kurzanleitung

IDM140BT PS/2 Kit 6040990

IDM140BT RS-232 
Kit 6040992

IDM140BT USB Kit 6040991

Empfohlenes Zubehör
Zubehörkategorie kurzbeschreibung Produktname artikelnr.

Sonstiges Montagezubehör
Stativhalterung Stativhalterung 6036724

Tischhalterung Tischhalterung 6036723

Weitere informationen

www.mysick.com/produkte

auf einen Blick
 • Lesung auf Kontakt und in Abständen bis zu 15 cm
 • Identifikation aller gängigen linearen Barcodes
 • Scan-Geschwindigkeiten von bis zu 200 Scans/Sekunde
 • Übersteht 25 Fallproben aus 1,5 m Höhe
 • Mit nur 130 g extrem leicht
 • Anbindung als PS/2- und USB-Tastatureinschleifung oder über RS-232 TTL
 • Deutlich sichtbare Scanlinie
 • Schutzart IP 41

ihr nutzen
 • Flexibler Einsatz dank Kontakt- und Nahbereichslesung
 • Erhöhte Produktivität dank kurzer Lesezeit
 • Preiswerte Lösung für die Identifikation verschiedener Codegrößen
 • Nutzbar für Links- und Rechtshänder dank beidseitigen Betätigungsschaltern
 • Hoher Benutzerkomfort durch ergonomisches Gehäusedesign und geringes Ge-

wicht
 • Offen für gängige Schnittstellen wie PS/2-Tastatureinschleifung, USB oder  

RS-232 TTL
 • Einfaches Zielen dank deutlich sichtbarer Scanlinie
 • Zuverlässige Identifikation verringert manuelle Nacheingabe
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 • Frequenzband: HF (13,56 MHz)
 • typ: Short Range

anschlussart Produktname artikelnr.

Standard RFH620-1000001 1044838

Ethernet RFH620-1001201 1044839

Empfohlenes Zubehör
Zubehörkategorie kurzbeschreibung Produktname artikelnr.

Befestigungswinkel/-
platten Befestigungswinkel Befestigungswinkel 2048551

Module
Kleines Anschlussmodul für einen Sensor, 4 PG-Verschraubungen, Basisgerät 
für CMC600 CDB620-001 1042256

Externer Parameterspeicher zur Integration in CDB620/CDM42x CMC600-101 1042259

RFID-Transponder

Durchmesser 30 mm, Dicke 3 mm, IC: NXP ICODE SLI SL2, –25 °C … +85 °C, 
IP 68 RFID Disk (30 mm) 6034740

Durchmesser 53 mm, Dicke 12 mm, IC: NXP ICODE SLI SL2,  
–40 °C … +140 °C

RFID Disk (High 
Temp) 6041594

Länge 22 mm, Durchmesser 4 mm, IC: NXP ICODE SLI SL2, –25 °C … +85 °C, 
IP 68

RFID Glastranspon-
der 6039237

85,6 mm x 54 mm x 0,76 mm, IC: NXP ICODE SLI SL2, –35 °C … +50 °C RFID ISO Karte 6037848

Durchmesser 16 mm, Dicke 2,9 mm, IC: NXP ICODE SLI SL2,  
–25 °C … +70 °C, IP 68

RFID Münztranspon-
der (16 mm) 6041592

Steckverbinder und 
Leitungen

M12 4-pol., Ethernet, an Host RJ45, 2 m (Stecker/Stecker) SSL-2J04-G02ME 6034414

M12 12-pol., an CDB620/CDM420/CDM425/CDF600 15-pol. D-Sub, 2 m 
(Dose/Stecker)

Verbindungsleitung 
(Stecker-Dose) 2041834

Weitere informationen

www.mysick.com/produkte

auf einen Blick
 • 13,56-MHz-HF-RFID-System für kurze Reichweiten
 • Kompakte, industriegerechte Bauform mit integrierter Antenne
 • Anschlusstechnik für alle gängigen Feldbus- und Netzwerkkonzepte
 • Applikationsspezifische Einsatzmodi: Command-, Trigger- und Continuous-Mode
 • Unterstützt die SOPAS-Bediensoftware
 • Weitreichende interne und externe Diagnosefunktionen
 • Unterstützt Kloningkonzepte über CMC600 und Micro-SD-Karte

ihr nutzen
 • Zuverlässige Identifikation garantiert schnelle Taktzeiten
 • Bereit für zukünftige Aufgaben, sichert nachhaltig Investitionen
 • Einfache Integration minimiert Installationsaufwand
 • Hohe Funktionalität ermöglicht vielfältige Lösungen
 • Wartungsfrei
 • Kompatible SICK-Anschlusstechnik
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io-Link – die neue Sensor/
aktor Schnittstelle
Dank IO-Link werden aus passiven 
Sensoren und Aktoren aktive Pro-
zessteilnehmer, welche direkt mit 
der Steuerungsebene kommunizie-
ren. Gerätestatus und Fehlfunktio-
nen werden automatisch über die 
IO-LINK Schnittstelle als Teil des 
bidirektionalen und kontinuierlichen 
Datenaustausches übermittelt. Dies 
ermöglicht einen effizienteren Anla-
genbetrieb.

SiCk – Sensorsysteme:
Leistungsstark, flexibel und offen
für alle Systemwelten.

Motor-Feedback-SystemeLichttaster und 
Lichtschranken

Zylinder-
sensoren

druck-
sensoren

Ethernet tCP/iP,
Ethernet iP

uSB
Seriell

Handheldscanner

ProFiBuS, ProFinEt
Ethernet iP

EtherCat, Canopen, ...

ProFiBuS, ProFinEt io
Ethernet tCP/iP,

Ethernet iP, devicenet
Canopen 

anschlussbox

Ethernet iP, ProFinEt
Sercos, EtherCat

Seriell
Ethernet tCP/iP

Ethernet iP, ProFinEt io
Canopen

Barcodescanner

ProFiBuS, ProFinEt
devicenet, Ethernet iP

Seriell
Ethernet tCP/iP

Ethernet iP
Canopen

kamerabasierte 
Codeleser

Seriell
ProFiBuS

Linear-
Positionierung

Vision-Sensoren Encoder

Seriell
Ethernet tCP/iP

Ethernet iP,
devicenet
Canopen

interogator rFid
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Software
• Integration der SICK Konfigurations-  

und Diagnosesoftware in offene
Steuerungsplattformen über Netz-
werkgrenzen hinweg.

• Funktionsbausteine verfügbar für 
gängige SPS Systeme

• zur einfachen Nutzung der SICK 
Gerätefunktionen in Steuerungspro-
grammen

Geräteintegration
SICK-Sensorik aus den Bereichen 
Automatisierungstechnik, Sicherheits-
technik und Auto Ident kann auf fast 
allen Systemplattformen eingesetzt 
werden. Die verfügbaren Integrations-
möglichkeiten in die Steuerungstech-
nik auf der Basis weltweit geltender 
Standards machen jede Lösung zu 
einer Investition mit hoher Zukunftssi-
cherheit.

• PROFIBUS, PROFIsafe
• DeviceNet, DeviceNet Safety
• AS-i, AS-i Safety at Work
• CANopen
• Ethernet

oPC Server
Integration in HMI und SCADA Syste-
me unter Benutzung des offenen 
Standards OPC:
• direkte bidirektionale Kommuni- 

kation zwischen HMI oder SCADA
System und einem SICK Gerät

• Einfache Visualisierung der Geräte- 
parameter

• Durchgängiger Status und Diagnose 
der angeschlossenen Geräte

Sicherheits-
positions-
schalter

Sicherheits-
Laserscanner

Sicherheits-
Laserscanner

Sicherheits-
Lichtvorhang

Sicherheits-
Lichtvorhang

Sicherheits-
Lichtvorhang

Sicheres 
kamerasystem

Sichere netzwerk-
Lösungen devicenet 

Safety

EFi-Gateways

ProFisafe für
ProFinEt io

ProFisafe
ProFiBuS

ProFinEt io
Canopen

Ethernet tCP/iP

devicenet
Safety

SafetyPLUS® von SICK ist ein 
ganzheitliches Sicherheitskon-
zept für den Bereich industri-
elle Sicherheitssysteme. Es 
umfasst Produkte, Service 
und Tools für das Sicherheits-
Engineering. Unser Angebot 
an Sicherheitskomponenten 
bietet für vielfältigste Anforde-
rungen die optimale Lösung.
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Ethernet iP
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Die Automation hat moderne Fertigungsprozesse vorangetrieben, und die Gren-
zen in Bezug auf Geschwindigkeit, Präzision und Miniaturisierung erweitert. Die 
ständige Suche nach Optimierung stellen an Systeme und deren Komponenten 
höchste Anforderungen in punkto einfacher Inbetriebnahme, robustere Diagno-
sefähigkeiten und höherer Flexibilität.
Dies führt zu einer steigenden Nachfrage nach intelligenten Sensoren bzw. 
Aktoren.
Bis jetzt erforderte die Verarbeitung der gelieferten Daten und Informationen 
großes Fachwissen und den Umgang mit nicht standardisierten Kommunikati-
onsprotokollen. Zu einer signifikanten Verbesserung trägt der Kommunikati-
onsstandard IO-Link bei, den führende Hersteller der Automatisierungsindust-
rie – mit SICK als treibende Kraft – gemeinsam entwickelt haben. Die 
bidirektionale Kommunikation zwischen Sensoren, Aktoren und deren Steue-
rungen ist die Basis für maßgebliche Innovationen und ständige Optimierung. 
Sogar Standard-Sensoren nutzen die Vorteile von IO-Link.

Sensorkommunikation der Zukunft.

der intelligente Sensor von SiCk. 
Mehr Effizienz in der automation.

SICK – connecting ideas

Mehr input. Mehr output. Mehr-Wert.

ihr Wettbewerbsvorteil
Intelligente Sensoren von SICK können bei Bedarf mehr 
als nur schalten. So ermöglicht Logik im Sensor eine inte-
grierte Zustandsbewertung wie das
 • Erkennen von Objektprofilen
 • Ermitteln von Objektgeschwindigkeiten oder
 • Zählen von Events
Bei intelligenten Sensoren von SICK können während des 
Betriebs der Anlage oder Maschine deren Einstellungen 
einfach eingespielt werden, um auf wechselnde Umge-
bungsbedingungen zu reagieren oder veränderte Objektei-
genschaften zu berücksichtigen.
Mit intelligenten Sensoren von SICK können zum Beispiel 
zeitkritische Prozesse entkoppelt werden. Intelligente An-
steuerung der Sensoren führt dabei zu reduziertem Ver-

kehr auf den Feldbusnetzwerken und durch den intelligen-
ten Sensor stellt der zeitkritische Prozess nur geringere 
Anforderungen an die Steuerungs-Hardware.
Weiter erfordert ein intelligenter Sensor von SICK nur 
geringen Implementierungsaufwand für die Steuerungs-
Software. Die zuverlässige Objektbewertung durch aktives 
Herausfiltern von Störimpulsen rundet das System ab.

Sprechen Sie uns an, wenn es um intelligente Sensoren
geht – wir finden für Sie eine Lösung!
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reduzierte Stillstandszeiten
IO-Link gewährleistet eine kontinuierliche, bidirektionale 
Kommunikation zwischen Sensor und Steuerung. Die 
Schnittstelle ermöglicht dadurch eine vorausschauende 
Fehlererkennung und gibt die dafür notwendigen Infor-
mationen an die im Prozess verwendeten Sensoren wei-
ter. IO-Link garantiert einen verwechslungsfreien Aus-
tausch von Geräten und erlaubt eine schnelle Inbetrieb- 
nahme sowie einen schnellen Austausch dank reprodu-
zierbarer, zentral abgelegter Parametrierung.

retrofit in bestehenden anlagen
IO-Link ist leicht in bestehende Feldbusnetzwerke integ-
rierbar. IO-Link bietet Investitionssicherheit durch Verwen-
dung eines offenen, einheitlichen Standards. Die volle 
Rückwärtskompatibilität zu vorhandenen binär schalten-
den Standardsensoren ermöglicht eine schrittweise Migra-
tion zum IO-Link-System. IO-Link kann bei Bedarf aktiviert 
werden, die Sensoren können dadurch auch im herkömm-
lichen Abtastmodus arbeiten.

Geringere Ersatzteilvarianz
Dank IO-Link können die Einstellungen für jedes einzelne 
Gerät ferngesteuert geändert werden, je nach Anforde-
rungen innerhalb des Prozesses. Ersatzteile lassen sich 
somit einfach installieren und automatisch in Betrieb 
nehmen. Position, Geräte-ID und Betriebsparameter wer-
den vom Netzwerk erkannt. IO-Link garantiert eine ein-
heitliche Anschlusstechnik bzw. Schnittstelle für alle Sen-
sorvarianten.

Geringer Wartungs- und Betreuungsaufwand
IO-Link ebnet den Weg für die stärkere Nutzung voraus-
schauender Technologien. Mit IO-Link können jetzt auch 
Daten einfacher Sensoren ausgewertet werden. Eine kon-
tinuierliche Optimierung für frühzeitigen Austausch und 
schneller Geräte-Parametrierung ist gewährleistet. 
Sensoren und Geräte mit IO-Link bieten einzigartige 
Sicherheitsmerkmale. Da die Geräte ihren Status kontinu-
ierlich übermitteln, werden Manipulationen und fehlerhaf-
te Einstellungen sofort der Gerätesteuerung gemeldet.
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HiPErFaCE dSL®

aufgabenstellung
Entwicklung eines rein digitalen Protokolls, das mit einem Minimum
an Verbindungsleitungen zwischen Frequenzumrichter und Motor-
Feedback-System auskommt.

Ergebnis
HIPERFACE DSL® entspricht dem bekannten RS485-Standard mit 
einer Übertragungsrate von 9,375 MBaud. Die Datenübertragung
erfolgt synchron zum Reglertakt. Die Leitungslänge kann bis zu
100 m betragen.

ihre Vorteile
• Kostenreduktion: kein zweites Encoder-Kabel erforderlich
• Optimierung des Reglerkreises durch automatische Synchroni- 

sation zum Reglertakt
• Einfache und schnelle Implementierung dank Speicherbausteinen
• Sicherheit durch SIL3-Zertifizierung
• Seperater Reglereingang für externe Sensordaten entfällt

HiPErFaCE dSL® – die digitale Evolution
die neue digitale Schnittstelle für Servomotoren.
rein digitale datenübertragung, analogkomponenten 
entfallen.
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Produkt
Applikations
Dokumentations
Dienstleistungs
Schaltungs
Zubehör
Ersatzteil

www.mysick.com – ihr schneller Zugang zu höchster Effizienz

online schnell und sicher finden – mit den SiCk-„Findern“

Effizienz – mit den E-Commerce-tools von SiCk

Produktfinder: Wir führen Sie schnell und gezielt zum
passenden Produkt für Ihre Anwendung.

applikationsfinder: Wählen Sie die Applikationsbe-
schreibung anhand von Aufgabenstellung, Branche 
oder Produktgruppe.

dokumentationsfinder: Direkt zu Betriebsanleitungen, 
technischen Informationen und weiterer Literatur rund  
um die Produkte von SICK.

diese und weitere Finder auf www.mysick.com

Preis- und Verfügbarkeitsabfrage 
Ermitteln Sie einfach und schnell den Preis und das Liefer-
datum der gewünschten Produkte.

angebotsanfrage 
Hier können Sie sich online ein Angebot erstellen lassen. 
Jedes Angebot wird per E-Mail bestätigt.

online-Bestellung 
In wenigen Schritten können Sie den Bestellvorgang 
durchführen.

Übersichtlich: Unter den Menüpunk-
ten Produkte, Informationen und 
Mei ne Vor gänge finden Sie alles, 
was Sie für Ihre Sensorik-Planung 
benötigen.

24 Stunden verfügbar: Ganz gleich, 
wo auf der Welt Sie sich be finden 
oder wann Sie etwas wissen möch-
ten – unter www.mysick.com ist 
alles in Klickweite.

Sicher: Ihre Daten sind passwortge-
schützt und nur für Sie einsehbar. 
Mit der indi vi  duellen Benutzer-
verwaltung legen Sie fest, wer wel-
che Daten seh en und welche Aktio-
nen ausführen darf!
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

Führende Technologien

Mit mehr als 5.000 Mitarbeitern und 
über 50 Tochtergesellschaften welt-
weit ist SICK einer der führenden und 
erfolgreichsten Hersteller im Bereich 
der Sensortechnologie. Innovationskraft 
und Lösungskompetenz haben das Un-
ternehmen zum Marktführer gemacht. 
Für jede Aufgabenstellung – in welcher 
Branche auch immer – ist ein Gespräch 
mit SICK-Experten die beste Basis für 
neue Impulse und innovative Lösungen.

Einzigartiges Produktspektrum 

 • Berührungsloses Erfassen, Zählen, 
Klassifizieren, Positionieren und 
Messen von Objekten und Medien 
aller Art

 • Unfall- und Personenschutz mit 
Sensoren, Sicherheits-Software und 
Services

 • Automatische Identifikation durch 
Barcode- und RFID-Lesegeräte 

 • Lasermesssensoren erfassen Volu-
men, Lage und Kontur von Personen 
und Objekten

 • Komplette Systemlösungen für die 
Analyse und Durchflussmessung von 
Gasen und Flüssigkeiten

SiCk auf einen Blick

Umfassende Dienstleistungen

 • SICK LifeTime Services – für Sicher-
heit und Produktivität 

 • Applikationszentren in Europa, Asien 
und Nordamerika – für System-
lösungen im realen Umfeld des 
späteren Produktiveinsatzes 

 • E-Business Partner Portal  
www.mysick.com – Preis- und Verfüg-
barkeitsabfrage von Produkten, An-
gebotsanfrage und Online-Bestellung 

deutschland
SICK Vertriebs-GmbH
Willstätterstraße 30
40549 Düsseldorf 
Tel. +49 211 5301-301
Fax  +49 211 5301-302
E-Mail kundenservice@sick.de
www.sick.de 

Österreich
SICK GmbH
Straße 2A, 
Objekt M11, IZ NÖ-Süd
2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 22 36 62 28 8-0
Fax +43 22 36 62 28 85
E-Mail office@sick.at
www.sick.at

Schweiz
SICK AG
Breitenweg 6
6370 Stans
Tel. +41 41 619 29 39
Fax +41 41 619 29 21
E-Mail contact@sick.ch
www.sick.ch

Weltweit in ihrer nähe:
Australien • Belgien/Luxemburg • 
Brasilien • China • Dänemark • Finn-
land • Frankreich • Großbritannien • 
Indien • Israel • Italien • Japan • 
Kanada • Mexiko • Nieder lande • 
Norwegen • Österreich • Polen • 
Rumänien • Russland • Schweden • 
Schweiz • Singapur • Slowenien • 
Spanien • Südafrika • Südkorea • 
Taiwan • Tschechische Republik • 
Türkei • Ungarn • USA • Vereinigte 
Arabische Emirate

Standorte und Ansprechpartner unter: 
www.sick.com


